Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

Preface

= MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

= NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

= ATI®is registered trademark of AMD Corporation.

= AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

= Intel®is registered trademarks of Intel Corporation.
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Safety Instructions

®m  Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the

equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

®  Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

®  Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

®  Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

®  All cautions and warnings on the equipment should be noted.

= Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

®  |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:
O The power cord or plug is damaged.

Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

The equipment does not work well or you can not get it work according to

User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

= DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C
(140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

[e}yelNe}

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed
of as unsorted household waste. Please use the public collection
system to return, recycle, or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
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California, USA:
The button cell battery may contain perchlorate material and requires
9 special handling when recycled or disposed of in California.

b

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.




FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.

O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.
VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7A01

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €
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in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.
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European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement
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Korea Warning Statements
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Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Japan JIS C 0950 Material Declaration

A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, mandates
that manufacturers provide material declarations for certain categories of electronic
products offered for sale after July 1, 2006. To view the material declaration for the
product, see the MSI web site at :
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule
2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight
% and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of
the Rule.




Turkey EEE regulation

Conforms to the EEE Regulations of the Republic Of Turkey
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

Ukraine restriction of hazardous substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved
by the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 Ne 1057,
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and
electronic equipment.

YkpaiHa 0OMexeHHs1 Ha HasiBHICTb HeGe3nevyHnx

pe4oBUH

O6nagHaHHs Bignosigae BuMoram TEXHIYHOrO PernaMeHTy LWoAo 0BMEXeHHS
BUKOPUCTaHHS Aesiknx HeGe3neyHnx pe4oBUH B €MEeKTPUYHOMY Ta eNleKTPOHHOMY
obnafHaHi, 3aTBepakeHoro noctaHoow KabiHeTy MiHicTpiB YkpaiHu Big 3 rpyaHs
2008 Ne 1057.

Vietnam RoHS

This product complies with Circular 30/2011/TT-BCT regulating the permitted limits
for a number of hazardous substances in electronic and electric products.
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WEEE Statement

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,
products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal
wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply
with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANGAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis & la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKWIA

Komnanua MSI npeanpuHuMaeT akTUBHbIE AEACTBUSA MO 3aLUUTe OKpyxXatoLen
cpefbl, NO3TOMY HanoMWHAeM BaMm, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTUBOI EBponelickoro Cotosa (EC) no npepoTspalleHmio
3arpsi3HeHNst OKpyXatoLLe cpefibl UCNOSb30BaHHLIM 3MEKTPUYECKAM U 3NEKTPOHHBIM
obopynoBaHuem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatowlei B cuny 13

asrycrta 2005 roga, n3genus, OTHOCALLMECS K 3NEKTPUHECKOMY U 3IEKTPOHHOMY
oBopyaoBaHuto, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs Kak GbITOBOI MyCop, MO3TOMY
NPOV3BOANTENN BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3MEKTPOHHOTO 060pyA0BaHUS 06s13aHbI
NpVHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cnyxbbl. MSI 06s3yeTcs
cobntoaaTb Tpe6oBaHWs No Npuemy NPoAyKUMK, NpodaHHoi noa mapkoi MSI Ha
Tepputopumn EC, B nepepaboTky No oKoH4aHuM cpoka cnyx6bl. Bel MoXeTe BepHyTb
3TN u3genuvs B cneynanmanpoBaHHble NyHKTbl npuemMa.




ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electronicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MS| estara comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo de
vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el
ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida
de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
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De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi ra¢una o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektriénu opremu” ne mogu vi$e biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na
kraju njihovog uobic¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju
ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su
prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacq odpadéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKCE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI dinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak tizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra Urtinleri geri
toplamakla yikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markal Griinlerin kullanim
sUreleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istedi ile isbirligi icerisinde olacaktir.
Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakéazano likvidovat “elektrické

a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky
zpét po skonceni jejich zivotnosti. Spole¢nost MSI spini poZzadavky na odebirani
vyrobkl znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto
vyrobky mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatélyba 1ép6, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairél szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartdi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belll értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gydijtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono pit
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati
a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’Unione
Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino
punto di raccolta
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English

Thank you for choosing the B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH Series (MS-7A01 v1.X)
Micro-ATX motherboard. The B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH Series motherboards

are based on Intel B85 chipset for optimal

system efficiency. Designed to fit the

advanced Intel LGA1150 processor, the B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH Series
motherboards deliver a high performance and professional desktop platform solution.
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Motherboard Specifications

CPU
Support

Supports 4th Generation Intel® Core™ / Pentium® / Celeron®
Processors for Socket LGA1150

Chipset

Intel® B85 Chipset

Memory
Support

2x DDR3 memory slots supporting up to 16GB
Supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz

Dual channel memory architecture

Supports non-ECC, un-buffered memory

Expansion
Slots

1x PCle 3.0 x16 slot
2x PCle 2.0 x1 slots

Onboard
Graphics

1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
@ 60Hz, 24bpp

1x HDMI port (B85M PRO-VH), supporting a maximum
resolution of 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

1x DVI-D port (B85M PRO-VD), supporting a maximum
resolution of 1920x1200 @60Hz

Storage

Intel B85 Chipset
- 4x SATA 6Gb/s ports (SATA1~4)
- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA5~6)
- Supports Intel Rapid Start Technology*
- Supports Intel Smart Connect Technology*

* Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8

UsB

Intel B85 Chipset

- 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 ports on
the back panel, 2 ports available through the internal USB
connectors)
6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the
back panel, 4 ports available through the internal USB
connectors)

Audio

Realtek® ALC887 Codec

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controller




Back Panel
Connectors

1x PS/2 keyboard port

1x PS/2 mouse port

2x USB 2.0 ports

2x USB 3.1 Gen1 ports

1x DVI-D port (B85M PRO-VD)
1x HDMI port (B85M PRO-VH)
1x VGA port

1x LAN (RJ45) port

3x audio jacks

Internal
Connectors

1x 24-pin ATX main power connector

1x 4-pin ATX 12V power connector

4x SATA 6Gb/s connectors

2x SATA 3Gb/s connectors

1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

2x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports)
1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin system fan connector

1x Front panel audio connector

2x System panel connectors

1x Chassis Intrusion connector

1x Clear CMOS jumper

1x Serial port connector

1x TPM module connector

BIOS
Features

128 Mb flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-language

Form Factor

Micro-ATX Form Factor
9.1in.x6.81in. (23.1 cm x 17.3 cm)

For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit

http://www.msi.com/test-report/
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Back Panel

B85M PRO-VD
LAN
PS/2 Mouse
@ USB 3.1 Gen1 Tr:,: Line-In
) = Line-O
C Mic.
PS/2 Keyboard
B85M PRO-VH
PS/2 Mouse LAN
=T = @
USB 3.1 Gen1 Q Lglr
El |§| Line-O1
= =¥
PS/2 Keyboard

/\ Iparteat

Under default BIOS setting, the PS/2 and USB ports do not support S4 and S5
sleeping mode. Please press power button to wake up from S4 and S5.

LAN LED Indicatol

r

LINK/ACT —[= —=}—SPEED
LED - LED
LED LED Status Description
Off No link
Link/ Activity LED Yellow Linked
Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection




CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the motherboard.

(») Veteo Remensteton E#E

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the I
address below.
http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully
open position.

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.

3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

&>

Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

Alignment Key
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5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the
fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

«IN s
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Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by
covering the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory Installation

@MEI@@ O 40!

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

« DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

« To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.
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Internal Connectors

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

el
@\m‘b@ [=] i s

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.




SATA1~6: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@Wﬂa@ [=]#55[w]

-
Watch the video to learn how to Install SATA HDD. - o
http://youtu.be/RZsMpgxythc E
SATA1_2

SATA1~4: SATA 6Gb/s connectors
SATA5~6: SATA 3Gb/s connectors

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices

include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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JCIH: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case
is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

¥
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CPUFAN1, SYSFAN1: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN1 SYSFAN1

> <.
L% o
<
> =
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<, >

Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s and system’s temperature.

If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

.

Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1
connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to
simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector
and then plug the M-Connector into the motherboard.

() Vo Demenstatton

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 “or,

On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

.

The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be
plugged into JFP1.

JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
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JUSB3: USB 3.1 Gen1 Expansion Connector

The USB 3.1 Gen1 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports
data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

« Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

* Touse a USB 3.1 Gen1 device, you must connect the device to a USB 3.1 Gen1
port through an optional USB 3.1 Gen1 compliant cable.

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design
Guide.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the
TPM security platform manual for more details and usages.

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system
can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If
you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

JGIEl 'og

Keep Data Clear Data

/\ Iimpertent

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Entering Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal

conditions. You may need to run the Setup program when:

® An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run SETUP.

= You want to change the default settings for customized features.

/\ tportent

* Please clear the CMOS data and restore the default settings if the system
becomes unbootable after changing BIOS settings. (Refer to the Clear CMOS
jumper/ button section to clear the CMOS data, select the "Restore Defaults" and
press <Enter> in BIOS to load the default settings.)

« If you are unfamiliar with the BIOS settings, we recommend that you keep the

default settings to avoid possible system damage or failure booting due to
inappropriate BIOS configuration.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter
BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the
RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>,
<Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS”
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

1S FASTBOOT

FAST BOOT € ) orf

Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast
Boot" utility screen.

G0ZBI6S

/\ Iperteat

Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
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QOverview

After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor

Language

i
System
information

Boot device

Virtual OC priority bar

GENIE Button
SETTINGS . OC PROFILE

BIOS menu = mky\ﬁ%%% BIOS menu
C :
selection : -~ selection

BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display
OC Menu

SETTINGS

M-FLASH

A

« Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

« Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring.
Read-only.
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» CPU Ratio [Auto]
Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

Selects the CPU Ratio operating mode.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

» EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will be

available when "Adjust CPU Ratio" is set to [Auto].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed

CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically
above rated specifications when system request the highest
performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Legacy Tweaking [Disabled]

Enables or disabled to improve performance for legacy benchmarking application like
3DMark 01.

[Enabled] Enables this function for improving 3DMark 01 performance.
[Disabled] Disables this function.

> Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

> GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency
Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.
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» DRAM Reference Clock [Auto]
Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed
CPU.

This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.

This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory
module.

[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory
module.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

> DRAM Training Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways
of DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these
items in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the
default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS
data, and enter the BIOS to load the default settings.)
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» Memory Fast Boot [Auto]
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and
first training. After that, the memory will not be initialed and trained
when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

» DRAM Voltage [Auto]

Sets the value for appointed voltage related to DRAM. If set to “Auto”, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the
CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than
needs to load the default settings for new devices.
[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key
features does the installed CPU support. Read only.

» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time
by pressing [F5].
> DIMMX Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.

> CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly

improved.
[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.
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> Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support
the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the
system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious
attacks and worms.
[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform
to run multiple operating systems in independent partitions.
The system can function as multiple systems virtually.
[Disabled] Disables this function.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch
data and instructions into L2 cache from memory for tuning
the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the
cache latency time and tuning the performance to the specific
application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.
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> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the
CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is
over the adaptive temperature.
[Disabled] Disables this function.

> Intel C-State [Enabled]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power
consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]
Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when “Intel C-State” is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and
voltage for power-saving in halt state.
[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when
system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3,
C2, then CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears
when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for
accelerating the SSD speed.
[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when “Intel Turbo Boost “ is enabled.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
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> CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the
core frequency for reducing the current.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items only appear when a CPU that support this function is installed.
These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores
in turbo boost mode. These items appear when the installed processor supports
this function.
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E{ofl 3 St Ae(A| Eulct

L 1)
CL=E (=]
mel 23 &%l AHUE Yxlof it SLsS Az stein ofael
BAIOIEE EE5IML.
http://youtu.be/gkDYyR_8314

-
oS,
e e %
JPWR2 g
a7
<~

YAN
ZE P H0|80]| ATX M2 S5 Fx[of 8HI27] HZE|of HQIEET} tEHoz
&st= X Folst L.

JCOM1: A2l ZE 7{4H

0| H4YE= 16550A 1% S4l ZEZ M 16HI0|EQ| FIFOE & AILICH A2l
HR|E dPE £ QlaLch

40



SATA1~6: SATA F4|E]|

0| H4E{E 14 SATA QIE{H 0|A ZEof| AFREILICHZE HE{E stLto| SATA &
xlof et 4 QaLIct SATA & %|E C|A3 E210|E(HDD), £2|= AH|0|E E2}
0|=(SSD)4! EE|Z =20l (CD/DVD/ £ B0))S =& ghLct

CL=E: E#5E

-
SATA HDD &x[ofl Cizt S L4 S & Z5te{H ofeflo] HAOIEE T
GE5M L. E

http://youtu.be/RZsMpqxythc

SATA1_2

SATA1~4: SATA 6Gb/s 7{|E]
SATA5~6: SATA 3Gb/s 7{4|E]

A

« C|A3 EZ}O[E (HDD),£E|= AE|0|E E2}0/E (SSD) & SE|Z =E210/E (CD
/DVD /&% £l|0]) & 22 C}+2| SATA &zl & 32 & X0l AZE 2
0|8 = ERBfLICE XHMIEH LIS2 i 77| LS & =5H L.

Cts+9| ZFE| 70]A = HDD, SSD, SEIZ E2fo[=29f Z2 & SATA & &[7}
70|~ oFE stEto T E[of Q=S QT EfLICH MA|of CHEF AtA|EH HES
HFE A o|ALF SATA B xI9t B MB El= M PS E=tML.

SATA 7l0[E€ & 902 ZX| OtM2. 2E ZR & 5 Ho/E7F 24 E +
A&Lict

SATA 7ll0]E 2| 2% = o5t Z2{a0t UX|BH S7H HotE 2l E
HHEIE HQIE =of 9178 Zis #HAELICH

.

.
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JCI: MA| &Y 745

O] HHE = MA| 21 A% Zlolgof AAZELICH AFE A o|AT HEl= B2,
NAI 2 H7LIZ ol ZAstEILICH Alaglo] of AEIE 7|=5tm shaio] 21
HAIKI7F LIEFELICH ZD 8 X245, BIOS RE2IEIM TS xIJ0F BHLiCt

9
V' N
O

0\

CPUFAN1, SYSFAN1: B Z2/ 7{Ef

R FUES +12v0| AIAE 22 B XIRELICH HRlE S0l AL =Sl
SUIE 24 287} 9l 9, CPU M XMo{E H85i7| 9lsto S5 MMt

2l S5] CIAtQIE TS AFSSHoF BLICH AIAR BE TR HZSNR. AL
HE ALS JHS 8 ALAE B 7ulElo] 25 HZES Qoo o AlAH HE
HelEeo| HE HZE 4 gig FP, Ha 237/0l M HZstMIL.

CPUFAN1 SYSFAN1

> >
L2 Q,Z\o«
23
QO =N
=y
o, >
Sy

AN

o Z2MM Z4] HAO|EL BHONE M #HESHE CPU SIESIE AISSHHIL.

« 0| H4YEl= Bo|L{ ZEO|M AOLE ® X018 X[2IEfLIC CPU &/ AlAE|o] A
2zof ufel #o| £ = & A& 2.2 X065t Command Center R E/EIEIE Mx|&
= Ql&Lich.

o BHYU AIAEI HZ HQIEE0] ZEO| ME 1ZE S of
e M ZFZ7|of EE HZ5ML.

- MSoZ FEE m, Holgo| B EX0|=E dallotx| - EHOl5HAML.

o

LR, 0{HEIE ALS5t0d
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JFP1, JFP2: A|AH mid 7{d|E

o] AHUE = ™M mid AQ|X| ¥ LEDO| @ZAELICt JFP17{<E{ = Intel®Front Panel
1/0 Connectivity Design GuideE &8 LICt MH mid 7AE MX|E 7HHS| 5t7]
2|5to] 2MQIM-HIUEIE ASSHMR. HAFE 70|42 BE 2E M2 M-FHHEof
473t CHE M-FHUEIS HQIE S of HZASMIR.

CLE2
=) ==
M g 7{HE Hx|of CHEt SP&S B xste{H ofeho)
HALOIEE YE5HAIL.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 o

AN

- HOIAE e 10| 52 H2E EIIE B ESS FI(+)S EAFLICLY
21 Zto| SMIM-FHLE o KM AIE E 7|0 [f2F ZiEHeH o473 4hekn) Q%2
EOISIAHIL2.

- ZIFE] HolA0] Chrks FE! W HUYES JFP10] LAE2Z HZIELIC

JUSB1~2: USB 2.0 &% 7{4|E

0| 7{<|E{= USB HDD,C|X|Z 7}H2t, MP3 E&l0jo{, Z2IE|, Z& S0t Z2 1
USB F#H YRIE AZSI TS CIRtQ! =& LICH

i
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JUSB3: USB 3.1 Gen1 &%+ 7{4|E]
USB 3.1 Gen1 ZE = USB 2.0 ¥ x|2t & & Ql&L|ct Clo|E M&& T 2|
5Gbits/s (SuperSpeed)E X|#4gfLCH

A\

- VCC 2/ GNDO| Elg H25| giZdsto{of &4 HX|g< &Lt

« USB3.1Gen1 &xl& Al835te{2 S92/ USB 3.1 Gen1 #|0|E 2 & x/2 USB 3.1
Gen1 ZEZ QiZ35f{of BfL|C}.

JAUD1: M mi'd 2C|2 7H4E
O] HUEE AHE5tod H Ii'd RC|RE HHE &+ oM, 0| HHE = Intel® Front
Panel I/0O Connectivity Design GuideE
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JTPM1: TPM 2E& 74

0| 74E{= TPM (Trusted Platform Module) 2&0{ 2 €Lt AtAIEH LIS}
AEHE TPM 2ot ZSHE dHME HEFHMR.

JBAT1: CMOS Z2lof MK

2o AL FH HOEE RXI5H7| 5 o5 BIEIEIZ RE TS T2 Y
CMOS RAMO| Q& LIt CMOS RAM2| A2, AlAES Z miotch AlAR 0] OS
E 522 REELCH AIAR FHE x|R2H, MHE M504 CMOS RAM
COIEIE xlg4 l&Lich

HEEl '(0g

ool R x| clolef X271

A\

AlAEjo] JHX Qli= &2t o] HI{E B2 A7 CMOS RAME /2 + Q&LIC,. CFS,
Hu{E 22|8fLICt. AlAE0] X Q= §2 CMOSE X|RX| OtML. 2H Z?
HQIEETF 24 = Ql&Lict.
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PCI_E1~3: PCle &% &2

PCle &% 2 PCle QIE{H0|A &% FtEE X|§ELICH

/\ e24g

PCle 3.0x16 &%

21& FIE B FIb5tALE MAE mf BIX FHE 1AL} M ZEE 2MEA
oMo BE T ol CiaH Z 93 stEQoiLf A= E o] HZiof CHstof etaimd

Y e HBME 2leHM2.
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43

712 dY2 Yutto R £|xo| AAH oHE S MSELICH O3 22 PR, Ml
Z2OS M¥sLcH

n AAE REIA| 2F HAIX|7F LIEFLET SETUP Z2 13 MBS @75
= ASREo 2Fof et 7|2 dYg HEsteis E2.

VAN
BIOS MEE HZEH & A|lABl0] E2HE & ZR, CMOS CIO|E{E AlX|stn 7|2
HYES ZESIMR. (CMOS 22/o HIH/ HE 229| LigS & Z35101 CMOS
ClO|E{E At = &LCt BIOSOIA 7|25t S8 825 MEI5l 1 <Enter>&
20 7|2 84Yg 2EEL))
BIOS &%of ol=3t x| gt BR, 7]
AAE 24 OILE RE F ) graEt

ze.

rr

.

2 YYo=z Rxl6Me. 2% X A2 B2,
+ lgLict

BIOS M E01717|
HFE{E 74H AIARO| POST (Power On Self Test) Z2AMAE A|ZHgrLCt stEHo]
otfel HIAIX|7} EAIZ|H, <DEL> 7|8 s MHS AIRELICH

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(DELZ 527 BIOS ¥, F112 +2H 22 HFE AlZELct)

2| HIAIXIE EX| RF7HLE BIOSE E0{7kx| RRUCIH, AIARIE ZiC} CEA| 7474LE
RESET HHE & =24 CHA| AIRFEHLICH S8 <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|2 S Alof|
o] AIAES CHA] AIZHE = QlaLch

MSIE BIOS M 3tHO Z 0|S5He F7HX| ¢HE F7HMo= MBELIct

"MSI Fast Boot" R EZ|E| 3tPH0i| A "GO2BIOS" IS 2 =I5t 7{Lt HIQ/2 =0 A
“GO2BIOS” HE(SM)g FE2H Ot R EA| A|IARI0| BIOS M 3tHo 2 =Y
O|SgfLict.

IS FASTBOOT

FAST BOOT € )

"MSI Fast Boot" R & Z|E|
0Z 8IS 51240l M "GO2BIOS" &g

2gict

VAN
“MSI Fast Boot” ? E/E|E|E AFE 3101 BIOS &A% 3tfHo 2 0/&35t7| Ziof o]
RECIEIE MRI5IRIEX] & I5HHI2.
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He

BIOSE Al%f3tH otzfel st20| EAIELICH

2% 2UH

Virtual OC

GENIE HE N &
SETTINGS OC PROFILE

BIOS &Y HARDWARE
s o e MONTOR  [[EHe SR

Hw

BOARD
M-FLASH EXPLORER

& CIAZao]

OC Ml

SETTINGS

M-FLASH

2Z2 BE5t x| A&LICt. RAH | &&etis B2 250/ PR3 £l

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
ol #=2 Mx|E CcPU, HE2| & 2ol #Al Fut+E EAIFLICH (47] T8)
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> CPU Ratio [Auto]

Ol g58 Ar8stod CPUL| 23 £ & ZAYsts CPU HIES MYELICE O
YS2Z2AMMIE Ol 7158 XIfdste B0 o] g5 HBY + laLct

» Adjusted CPU Frequency

ol &52 ZHEICPU Fut+E EAIFLICH (2171 T8)

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

O &5g At&5tod CPU HI 2| 3t8 ZEE MEE & laLch

[Fixed Mode] CPUHIEE =%.

[Dynamic Mode] CPU HIg2 CPU 2% MEjol| 2} SXo 2 HZAELICH

» EIST [Enabled]
o| &5 S AF&3t04 Enhanced Intel® SpeedStep Technolog g &
x

H|gF &3t gfLict o] €S2 "Adjust CPU Ratio"7} [Auto] 2 AHEl ?é% ANEE =

A& Lct

[Enabled] 0| 7|52 g43t 5tof CPU MY U F 0 Foi+E M2
mom BD MY AH BFE G¥S Y+ Y&LcH

[Disabled] 0l 7152 HlgHstgict.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
0| &5& AE5}0q Intel® Turbo Boost 7|5 S &43t = HIEMetELICLOl g5
AXIEl CPUZL Ol 7|5 & XI#stE B LIEFLICH

[Enabled] AlA=l0] 2|1 HEjO| H5E 27 sE B2, 0l 715 S #4ststod
A a8 ool 522 cPU 232 gl

[Disabled] 0l 75 & HIgdstgct.

» Legacy Tweaking [Disabled]

0| 7|52 #X3t == HIZ 35t 3DMark 012 Z2 HWx|oh2d S8 Z2 13
Hs58 goiELIch

[Enabled] 0l 7I5& &43tstod 3DMark 01 52 4 A7 ELICH
[Disabled] Ol 7|5 HIE&stgrLIch

> Ring Ratio [Auto]

ol #5g At83stod 2l HIgg MYELch f&
getEuch

rot
s

2k Hele dxIE cpuo mat
» Adjusted Ring Frequency

ol ¥Se ZYE B Fn4E EARLCHEYI TE)

» GT Ratio [Auto]

Ol =2 Ar8sto & a24E 29
cpuoil et SRt

=
>
L1
X
02
[
C
=
ol
s
B
0E
B
rir
nx
)
rn

» Adjusted GT Frequency
Ol §52 2HE S8 aeiT 2HE EAIFLICH(H7ITE)
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» DRAM Reference Clock [Auto]

Ol &S2 AtE5t0oi DRAM HZE 2He MUY + UELICH fEF 2t Hels dxlE
CcPuoi| et gt ELch

2 ¥S52 ol ™2 x|¥st= CPU7H MRl ARogt LIEHLICH

» DRAM Frequency [Auto]

O #=2 At3stoi DRAM 22 ZHE S QlaLich B 2HE2Z Y 832
Héo}xl or&Lict

» Adjusted DRAM Frequency

ol =2 YT DRAM EHE EAIFLICH(H7 TH8)

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

XMP (Extreme Memory Profile) = HZ 2| Z&ES Al- ste QHEEZ 7|sLct

ol gs2 XMP 7IE8 ;|=qo+_ HZE 2E0| MRIE 2 A8 E £ l&LIch

[Disabled] 0| 7|52 Hlgdstguct

[Profile 1] XMP IHIEEI DEON MYE TR0 1 QHERZ MY
AL

[Profile 2] XMP HEZE RE0 MEE Z20e 2 QHEE2Z MY
AL

» DRAM Timing Mode [Auto]

ol &=g A8stod izl Efo|Y 2EE M E.LIEP

[Auto] DRAM Eto|2 Mx|El | 2| 2 & 9| SPD (Serial Presence
Detect)ofl o|a ZHELICH

[Link] ZE HZE2l 222 DRAM EtO|UE =502 HHE £ JU&LICH

[UnLink] Zt 22| A'd2|l DRAM EtO|YE =522 MHE = l&Lch

» Advanced DRAM Configuration

<Enter>2 £ ME HFE AIZHEfLICt “DRAM Timing Mode 0l A [Link] &
[Unlink] 2 A8t Fof 843t = HIZMSHELICH AZXtE HZ 2|2l ZF 2ol
ChHal Hiz 2| Efo|Ye MAEE £ laLch HizZa| Elo|Y MEg HZsH F A|AH0|
gZotdst AL 2EEIX| g £ 2L O F2, CMOS HI0[E{E AtA|st T

712 ™2 SY5tMR. (CMOS 22lof My HE 2 29| L8 #ZX35toi CMOS
HIo|E{& ArA|st D BIOS oA 7|2 MEEg RE35tMIR.)

> DRAM Training Configuration

<Enter>2 £ ME HFE AIZHELICH DRAMO| CHFs ERflo|'d Wy e g3t

= H|E S ELICH 22| EFo|2) MAS HZs & A|AH 0| £ o|—x4°|.7.||_|.

HE'EIKI ofg £ oLl 2™ #2, CMOS CIOo|EE Afxlstn 7|8 Mde
owlg. (CMOS Z2/of M1/ HE BEo| L2 & =304 CMOS HIoIEiE

&x{lé}:’. BIOS oflA 7|2 MHE ZEFAMR.)
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» Memory Fast Boot [Auto]

O 228w Hiz2le] Elold HAIE &8t & Bl&AstgLict

[Auto] 0| dH2 BIOSOHIM At522 FTHELICH

[Enabled] HZ2ls RHem Azt & Egjjoldg &Xs| 2 ghlch
O|F ol A|AR 2E AZh2 7t&35tHM 28 & d2, HzEls
EgfoldElx| ek& Lt

[Disabled] HZ 2|7t O 2 -IA| AIZE|HLE EBo| S ELCH

» DRAM Voltage [Auto]

ol 52 AEstod HzZ 2| Mehe MEE £ U&LICh “Auto”2 A% 35t0{ BIOSOIM
HZE MAS RS2 MYSHHL EE #8522 MUE £+ YsLich

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

0| 7|58 E43 E&= "I 435t04 CPU = HZ 27 RHEIRE B2, AlIAE]
S&IAl 1 HAIXIZH LEFS X|& A-ELICH

[Enabled] SERIA B0 HAIXIZE LIEtLFH M & x(of 28t 718 2e
2Csfof Bct.
[Disabled] 0l 7152 HIg4st st #4xH BIOS Mg | XIFfLICH

» CPU Specifications
<Enter>& =2 M2 HFE AIRELICH 0] ME HiFE dxIE CPUS HEE
EASHH 47| ML A 8XHE AXMEX| [F4]7I18 521 BE Mol dMas
A&LcH
» CPU Technology Support
<Enter>8 =2 ME HFE AIRE
FR 758 EAELUCH (471 M8
» MEMORY-Z
<Enter>& £2 M2 7 & AIRELICH O ME Hiwe MxIE HZEe 25
Mo eto|de EAIELICH AL8XE AUNMEX|[F5)7I18 £ HE Mol
MM A ' Ql&LICH
» DIMMX Memory SPD
<Enter>& =24 ME HIFE AIFELICH o] ME HiFE HxIE HZE2lel BEE
EAELUCHGZI )
> CPU Features
<Enter>& £2{ M2 HFE AIZHELCH

LItk ol ME Hir = MRIE CPUT X|H3t=
)

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

I 2 MM7t Hyper-Threading 7I1&2 X|§5tH, At8Rto| SEAIZHE £|48t
= ATE M 7152 BHIE = UELICH ol 7IE2 Z2 MM ool E2IX
E| Fojoll of2{7iel =elXel Z2NAME Fof A2 The Aol odft
2HIE & A&LICH o] WS HE5H, AlAR S AN 522 JoisE

ok

o o

A& LICH
[Enable] Intel Hyper-Threading 7|&2 &3} .
[Disabled] 2% MEMILHT 7152 RIYsHX| to™ vlg st &
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> Active Processor Cores [All]
Ol &= A83tod HEIE ZE MM o] =5 MEIE = l&LICH

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

ol #5S Ar83tod % CPUID 2t #43t = HIEHESE + laLich

[Enabled] BIOS & Z|Ci CPUID 2124 gt2 Agtstod &% CPUID 222
T2 NME XIYeR| et ol 2YXK o £ BXE
e = UaLlch

[Disabled] &M Z|cH CPUID &131 2t AL LIt

» Execute Disable Bit [Enabled]

2 Ao chsh ‘HI LHEZ ' 7 & Hiole{A gt ofd F=of Chsl
AARE Hotstn o o|XQl (2 HiolHA )OI HI{P ol Z=5tE(o] FAUE
Ee, Z2MME ALrS RITHEH, AIARIS| &4 0Lt ol BHitg wx|ELcH o]

Jlse g4 gdstaiis Hy LU

[Enabled] NO-Execution 23 7|58 #435tstod ofo|xQl 34 U g
R|ghLct
[Disabled] 0| 7|s& HIggstehct

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

O] &= A&3}09 Intel Virtualization technology(olEé 7tebst 7lE)2 43t
EE HIEEsE = AaLch

[Enabled] 0l 7|&g g4stst™ Z3E 0| SRIZQI mtE|Moll M 0iq
SYAME HHE = D AIARS oiR{7HO| The 3
AIAE:IOE AsEch

[Disabled] 0l 7Isg Higdstghuict

» Hardware Prefetcher [Enabled]
StE Q)04 Z 2|H|X{(MLC Streamer prefetcher) 7|52 43t E£=
HIgdstgtct

[Enabled] StEQIo ZE|H &7t RSS2 H|0|E 2t HHS HIZE|olA
L2 FHAloll Z 2| Hx|5t0{ CPU M52 ZHELICH
[Disabled] 0| 7|s & Hlggsterct

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
CPU stE 90 ZE2|H|X(MLC Spatial prefetcher)E & 443} == H|&A5bgh|Ct

[Enabled] 0|l 7|52 #43tstod FHA| X4 AlZtS B0l EH 88
Z2Io| M52 =YY = UaLich
[Disabled] RIHE WAl 2toletg &dstgiLict

» CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-| New Instructions) KI-‘E% Mgt =
HlgdstgtLict o] &5 CPU7t 0l 75 & RIYsHe B9 LIEHELICH
[Enabled] Intel AES X|2 &4 §+:ILIE+

[Disabled] Intel AES XIS HIg&stgfLict
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> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

0| 7158 &8t = HIg&3tsto] CPUS THdg WX|E 4= QlaLict

[Enabled] CPUS| 2T7I M8 REELt £2 @<L, CPU F0{o 28
LT 8 FFELICH

[Disabled] 0| 7|52 dHighdstgtict

»> Intel C-State [Enabled]
C-state= ACPI01| 2|5l ol 2 MM H #E| 7l&Lich

[Auto] 0| 42 BIOSHIM AtE22 FHELICH

[Enabled] AABlO| @5 AEIE ZHX|stD 0 2t CPULS| M3 AZE
E0iELICH

[Disabled] 0| 7|s& "Igdsterct

» C1E Support [Disabled]
CIE 7|52 €483t == HIgH3lsto AlAR K7 HE{oIM M2AS Horg =
U&LICt o] &S “Intel C-State” 7|5 0| #45HEl B LIEFLICH

[Enabled] 0| 7|52 g4dststod CPU Fots U M-S F0|T AlA-
*F gEHOiIH g Horg = U&Lch
[Disabled] 0| 7|5& Hlgdsteriict

» Package C State limit [Auto]

AAE 857 MEfolM T2 Horg 98 rcpu C-state ZEE e & Ql&Lch

0| &= “Intel C-State” 7|5 0| E4StE B LIEFELICH

[Auto] O] M2 BIOSHIM A5 2 FAELICH

[CO~CTs] HM S HotxlE M2 Yt Ch S Z &Lt
C7s, C7, C6, C3, C2, CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]

iRSTZ SSDO| CH#t Intel Lake Tiny 7|52 &A%t =& I H3gfLICt O

=22 M™i|E cPUst ol 752 X| %} “Intel C-State” 7|5 0| &A5tE A2

I-PEP.JI_IEL

[Enabled] SMI0 2C M52 4 A7 SSD £ & 74t

[Disabled] 0| 7| HIgdstgiict

A 1: CHg €S2 “Intel Turbo Boost “ 7|5 0| #4435t El 239 LIEF LT

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]

O| 52 Turbo Boost Z=0AM CPUS| & 7|ZF TDP ™ AB 2t 2 d&E +
AU&Lich

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

ol g5 & 7Izt M3 MEhw)"el Fx| Alzte HHE + laLlch

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
0| 52 Turbo Boost ZE0{M CPU2| EF 7|ZH TDP T® Mgt gte MuE ¢
AU&Lich
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> CPU Current limit (A) [Auto]

B2 SAE RE|M CPU I7|X|2| ZICh ™F M| 2t S MYeLICH M7t
XIEE KMt ghg Z0e B2, CPUE RSS2 0o FIt+E SR MR E

ZEoiELIcH.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
Ol 52 EE 2AE T oM CHE YEIE F0{2|CPU HIES MHE =
A&LIchol 52 Mx|E Z2M M7t o] 7ISS XIYstE B LIEHLICH.
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Francgais

Merci d’avoir choisi une carte mére Micro-ATX de la série B85M PRO-VD/ B85M
PRO-VH Séries (MS-7A01 v1.X). La série B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH est basée
sur le chipset Intel B85 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec
les processeurs Intel LGA1150, les cartes méres de la série B85M PRO-VD/ B85M
PRO-VH délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux
professionnels qu’aux particuliers.

Schéma
e — N
Top : mous
Bottom: kefboard CPUFAN
JPWR2
UsB 3.1 Gpn1 ports
R
(0]
O
C
@©
Y
DVI port (B85M PRO-VD) L
HDM) port (B85M PRO-VH) 00l o0
[ VA port
Top: LAN jack 2B
Bottom: USB2.{ports HIB
oflo
Tne-n SYSEANT
M:Line- Ouf|
B:MIC-Int L1l |
I
AL 1] 1c
POl ET
PCLE2

O
SATA1_2

D PCI_E3

JBAT1
=

JUSB2 B Jon

JCOM1 SATA6 SATAS SATA4 SATA3

EEFT R EEFEH  EREE]
\_ JFP1

JTPM1 JFP2
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sieduel

Spécifications

Processeurs = Processeurs 4éme génération Intel® Core™ / Pentium® /
Celeron® pour Socket LGA1150
Chipset = Chipset Intel® B85 Express
Mémoire = 2x emplacements de mémoire DDR3 supportant jusqu’a 16GB
supportée = Support DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
= Architecture mémoire double canal
= Support non-ECC, mémoire un-buffered
Emplacement | ®= 1x emplacement PCle 3.0 x16
d'extension = 2x emplacements PCle 2.0 x1
Graphiques = 1x port VGA, support une résolution au maximum de
intégrées 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
= 1x port HDMI (B85M PRO-VH), support une résolution au
maximum de 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz
= 1x port DVI-D (B85M PRO-VD), support une résolution au
maximum de 1920x1200 @60Hz
Stockage = Chipset Intel B85 Express
- 4x ports SATA 6Gb/s (SATA1~4)
- 2x ports SATA 3Gb/s (SATA5~6)
- Support Intel Rapid Start Technology*
- Supports Intel Smart Connect Technology*
* Support Intel Core processeurs sous Windows 7 et Windows
8/8.1
USB = Chipset Intel B85 Express
- 4x ports USB 3.1 Gen1 (2 ports sur le panneau arriére, 2
ports disponibles via le connecteur USB intégré)
- 6x ports USB 2.0 (2 ports sur le panneau arriére, 4 ports
disponibles via le connecteur USB intégré)
Audio = Realtek® ALC887 Codec
LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controleur
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Connecteurs
surle
panneau
arriére

1x port clavier PS/2

1x port souris PS/2

2x ports USB 2.0

2x ports USB 3.1 Gen1

1x port HDMI (B85M PRO-VH)
1x port DVI-D (B85M PRO-VD)
1x port VGA

1x port LAN (RJ45)

3x prises audio

Connecteurs
internes

1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX

1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

4x connecteurs SATA 6Gb/s

2x connecteurs SATA 3Gb/s

1x connecteur USB 3.1 Gen1 (support 2 autres ports USB
3.1 Gen1)

2x connecteurs USB 2.0 (support 4 autres ports USB 2.0)
1x connecteur de ventilateur de CPU 4-pin

1x connecteur de ventilateur de systéme 4-pin

1x connecteur audio avant

2x connecteurs de panneau systéme

1x connecteur de intrusion chassis

1x cavalier d’effacement CMOS

1x connecteur de port sérial

1x connecteur de module TPM

Fonctions
BIOS

128 Mb flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-langue

Dimension

Dimensions Micro-ATX
9.1in.x6.81in. (23.1 cm x 17.3 cm)

Pour plus d’'information sur le CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter http://www.msi.com/test-report/
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Panneau Arriére

B85M PRO-VD
Souris PS/2

=
=

USB 3.1 Gen1

I
Clavier PS/2

B85M PRO-VH
Souris PS/2

=
=

USB 3.1 Gen1

Ligne-

Clavier PS/2

/\ lopetent

Avec les réglages BIOS par défaut, les ports PS/2 et USB ne supportent pas le mode

veille S4 et S5. Veuillez appuyer sur le bouton d’alimentation pour réveiller du mode

S4 et S5.

Indicateur LED de LAN

LINK/ACT —{= —=/—SPEED
LED - LED

LED Etat de LED Description
Eteint Non relié
Link/ Activity LED "
J Rel
(LED de lien/ activité) |~ ele
Clignote Activité de donnée
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED )
Vi Dé 100 M
(LED de vitesse) ert ébit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité.
Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

@ Démonstrationlde)Vides O30

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site I

ci-dessous.

http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position
completement ouverte. "
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Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.

3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en
ligne droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement.
Veérifiez qu'’il est bien installé dans la bonne direction.

&>

Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Encoches du CPU /)
N
N\ /¥
QP
M AN/

Clés d'alignement
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.

Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP sile CPU est enlevée de son emplacement.

Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Pate thermique

Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

Placez le ventilateur sur la carte mére avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.
Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mére. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position,
vous devez entendre un clic.

. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de
fixation sont bien verrouillés en position.

. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systéme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information
d'installation.
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Installation de mémoire

(») pamestetindowtiss E. =

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E
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* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d'installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.
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Connecteurs d’alimentation

JPWR1~2 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez

le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans
le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre

accrochée sur le connecteur d’alimentation de la carte mere.

ol
(») pamestetimdowiss Ok

Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur le
site ci-dessous.

http://youtu.be/gkDYyR_834

-
oS,
,o,,/::o« @
JPWR2 NN
2t

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.

JCOM1 : Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

(») Dt do v E#5E

Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1_2
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SATA1~4: SATA 6Gb/s connecteurs
SATA5~6: SATA 3Gb/s connecteurs

/\ Inpasens

De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’'un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer
au manuel des périphériques pour plus d’information.

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les
périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-
vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d'installation.

Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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JCIH1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d'interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d'alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et

désactiver I'alerte.

9
V' N
O

O\

CPUFAN1, SYSFAN1 : Connecteur d’alimentation du
ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de I'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN1 SYSFAN1

Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

.

Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. Vous
pouvez installer I'utilitaire Control Center qui contrélera automatiquement la vitesse
du ventilateur en fonction de la température actuelle.

S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systéme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n’'endommage les
lames de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le
JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant,
veuillez utiliser le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation.
Connectez tous les fils du boitier 8 M-Connector et puis connectez le M-Connector a

la carte mére.
@ Démonstrationlde)Video) i
o

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 Sor,
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Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles
sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication
relative au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la
position des connecteurs.

.

La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.

JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Notez que les pins VVCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.
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JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.1 Gen1

Le port USB 3.1 Gen1 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. II
supporte un taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

« Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

« Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.1 Gen1, il faut utiliser une cable USB
3.1 Genf.

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter le panneau audio avant. Il est conforme au
guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.
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JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec
le CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systeme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

JE Bl g~ ]

Conserver les données Effacer les données

/\ Ipertent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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PCI_E1~3 : Emplacements d’extension PCle

L’emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Configuration BIOS

La configuration par défaut fournit une performance optimale pour la stabilité du

systéme dans les conditions normales. Vous pouvez utiliser les programmes de

configuration lorsque :

= Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systéme, et
vous exige d’entrer dans la Configuration.

= Vous voulez modifier les réglages par défaut pour des fonctions personalisées.

AN

Veuillez charger les configurations par défaut pour récupérer la performance

du systéme optimale et la stabilité si le systeme devient instable apres la
configuration. Choisissez “Restore Defaults” et appuyez sur <Enter> dans BIOS
pour charger les configurations par défaut.

Si vous ne maitrisez pas la configuration du BIOS, il est recommandé de garder
celle par défaut pour éviter d’endommager le systeme éventuellement ou de
mauvais démarrage a cause de la configuration BIOS inappropriée.

Entrer dans la configuration BIOS

Allumez 'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a 'écran, appuyez sur la
touche <DEL> pour entrer dans la configuration :

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur I'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS” physique (en option) sur la carte mére pour
permettre au systéme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

I72Si FASTBOOT

FAST BOOT @D

Cliquez sur I'onglet "GO2BIOS"
depuis I'écran d'utilitaire "MSI
Fast Boot.

G0=BiI6S

/\ tportent

Veuillez vous assurer d’avoir installé ['utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
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Vue d’ensemble

Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température

I
Information
Barre

Bouton ECO priorité de

virtuel périphérique
SETTINGS ) oleLOlI]| demarrage
Sélection du y IGRIVXE| Sélection du
menu BIOS SR | VONTOR | IRNHSTOYS
BOARD
M-FLASH EXPLORER
Ecran de menu
Menu ECO

SETTINGS

M-FLASH

A

« L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs
avances.

« L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider
votre garantie et endommager sévérement votre matériel.

« Sivous n'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU installé, de la mémoire et Ring.
En lecture seule.
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» CPU Ratio [Auto]
Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut
étre modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
Choisissez le mode d'opération du CPU Ratio.
[Fixed Mode] Fixe le ratio CPU.

[Dynamic Mode] Le ratio CPU sera modifié automatiquement selon le chargement
du CPU.

» EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu n'est

disponible qu'avec "Adjust CPU Ratio" en [Auto].

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut étre modifié uniquement si le
CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le
systéme exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Legacy Tweaking [Disabled]

Active ou désactive d'améliorer la performance de I'application de référence legacy
comme 3DMark 01.

[Enabled] Active cette fonction pour améliorer la performance de 3DMark 01.
[Disabled] Désactive cette fonction.

» Ring Ratio [Auto]
Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

» Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

» GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

» Adjusted GT Frequency

Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.
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» DRAM Reference Clock [Auto]
Définit I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeur validée dépend du CPU
installé. Ce menu n’apparait qu'avec un CPU prenant en charge cet ajustement.

» DRAM Frequency [Auto]
Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency
Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module
de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. Lorsque le Intel Extreme Memory Profile (XMP) est
activé, the AMD Memory Profile (AMP) est désactivé forcément.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Utilise les réglages d'overclocking profile 1 du module de mémoire
XMP installée.

[Profile 2] Utilise les réglages d'overclocking profile2 du module de mémoire
XMP installée.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence
Detect) des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement
pour tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement

pour chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-1a, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage
par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

> DRAM Training Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Active ou désactive les
différents types de tests DRAM. Le systéme pourrait devenir instable ou ne pas
démarrer une fois ces menus modifiés dans le sous-menu. Dans ce cas-la, veuillez
effacer les données CMOS et appliquer les réglages par défaut. (Référez-vous au
chapitre de cavalier/ bouton d’effacement CMOS pour la suppression des données
CMQOS, et I'acces au BIOS pour charger les réglages par défaut.)
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» Memory Fast Boot [Auto]
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére
initiation et de la premiére formation. La mémoire n'est ensuite
plus initialisée ni testée au moment du démarrage, de fagon a
accélérer le démarrage du systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

» DRAM Voltage [Auto]

Définit la tension de mémoire. En "Auto”, le BIOS définit automatiquement la tension
de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Activer ou désactiver le systéme pour I'envoi d'un message d'alerte au démarrage
lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme envoie un message d'alerte au démarrage. Il a 7
ensuite besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux T

périphériques. g

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS. ©
L

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information a tout temps en appuyant sur [F5].

» DIMMX Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

> CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux
de transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite
les multi coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui
exécutent les instructions simultanément. Dans ce cas-Ia, la performance du
systéme est considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systeme ne prend pas la fontion HT
en charge.
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> Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de cceurs actifs du processeur.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour
contourner le probleme démarrage de I'ancien systéme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur avec la
valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

> Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel's Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques
malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter
un code pour endommager le systeme. Il est recommandé de toujours garder ce
élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.
[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une
plate-forme visant a faire fonctionner plusieurs systemes
d'exploitation dans des partitions indépendentes. Le systeme
peut fonctionner virtuellement comme des systemes
multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire
pour ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour
réduire le temps de latence et ajuster les performances dans
I'application spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.

74



> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.
[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel C-State [Enabled]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par
ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systeme et réduit en conséquence
la consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» C1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pour I'’économie d’énergie en état d’arrét. Ce

menu apparait lorsque “Intel C-State” est activé. '%
[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension 8

CPU visant a économiser I'énergie en état d’arrét. ©
[Disabled] Désactive cette fonction. i

» Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie

lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est

activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est
C7s, C7, C6, C3, C2, puis CO.

» LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article
apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel
C-State” est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique
pour accélérer la vitesse SSD.
[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent avec “Intel Turbo Boost” activé.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
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> CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du cceur pour réduire la limite actuelle.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus apparaissent uniquement si le CPU installé prend cette fonction en
charge. Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de
ceceurs en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé
prend cette fonction en charge.
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Danke, dass Sie das B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH Series (MS-7A01 v1.X)
Micro-ATX Motherboard gewahlt haben. Diese B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH
Motherboard basiert auf dem Intel B85 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und
effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten Intel® LGA1150 Prozessor
zu unterstiitzen, stellt die B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH Motherboard die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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Spezifikationen

Prozessor

Untersttitzt die Intel® Core™ / Pentium® / Celeron®
Prozessoren der 4. Generation fiir Sockel LGA1150

Chipsatz

Intel® B85 Express Chipsatz

Speicher

2x DDR3 Speicherplatze untersttitzen bis zu to 16GB
Unterstlitzt DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
Dual-Kanal-Speicherarchitektur

Unterstitzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

Erweiterung-
anschlisse

1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

Onboard-
Grafik

1x VGA Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x HDMI Anschluss (B85M PRO-VH), unterstitzt

eine maximale Auflésung von 4096x2160@24Hz,
2560x1600@60Hz

1x DVI-D Anschluss (B85M PRO-VD), unterstiitzt eine
maximale Auflésung von 1920x1200 @60Hz

Aufbewahrung

*

Intel B85 Express Chipsatz
- 4x SATA 6Gb/s Anschliisse (SATA1~4)
- 2x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA5~6)
- Unterstitzt Intel Rapid Start Technologie*
- Unterstutzt Intel Smart Connect Technologie*
Unterstiitzt die Intel Core Prozessoren auf Windows 7 und
Windows 8/ 8.1

usB

Intel B85 Express Chipsatz

- 4x USB 3.1 Gen1 Anschlisse (2 Anschliisse an der
riickseitigen Anschlussleiste, 2 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschlisse zur Verfigung)
6x USB 2.0 Anschlisse (2 Anschliisse an der
riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschlisse stehen durch
die internen USB Anschliisse zur Verfligung)

Audio

Realtek® ALC887 Codec

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN Controller
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Hintere Ein-/
und Ausgénge

PS/2 Tastatur x1

PS/2 Maus x1

USB 2.0 Anschliisse x2

USB 3.1 Gen1 Anschliisse x2

HDMI Anschluss x1 (B85M PRO-VH)
DVI-D Anschluss x1 (B85M PRO-VD)
VGA Anschluss x1

LAN (RJ45) Anschluss x1
Audiobuchsen x3

Interne
Anschliisse

ATX 24-poliger Stromanschluss x1

ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

SATA 6Gb/s Anschlisse x4

SATA 3Gb/s Anschliisse x2

USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstitzt zusatzliche 2 USB
3.1 Gen1-Ports)

USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zuséatzliche 4 USB
2.0-Ports)

4-poliger CPU-Llifter-Anschluss x1

4-poliger System-Lufter-Anschluss x1

Audioanschluss des Frontpanels x1
Systemtafelanschliisse x2

Gehausekontaktschalter x1

Steckbriicke zur CMOS-Léschung x1

Serieller Anschluss x1

TPM Anschluss x1

Deutsch

BIOS
Funktionen

128 Mb Flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Mehrsprachenunterstiitzung

Formfaktor Micro-ATX Formfaktor

9,1 Zoll x 6,8 Zoll (23,1 cm x 17,3 cm)

34

Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen tber kompatible Bauteile finden
Sie unter http://www.msi.com/test-report/
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Rucktafel-Ubersicht

B85M PRO-VD
PS/2 Maus LAN
@ USB 3.1 Gen1 Trjf =g
) = == | Line-oit
18| /= cEEDY PEBd =|| 9
PS/2 Tastatur DVI-D VGA USB 2.0
B85M PRO-VH
PS/2 Maus LAN
=] =l @
USB 3.1 Gen1 Q '-8"
= [==| Line-oit
= =¥
PS/2 Tastatur HDODMmMI  VeA USB 2.0

/\ umity

Unter Standard-BIOS-Einstellung, die PS/2 und USB-Anschliisse den S4- und S5-
Schlafmodus nicht unterstiitzt. Bitte driicken Sie Power-Taste, um aus dem S4- und
S5-Modus aufwachen.

LAN LED Anzeige

LINK/ACT —{= —=—SPEED
LED - LED

LED LED Status Bezeichnung
Aus Keine Verbindung
Link/ Activity LED
(Verbindung/ Aktivitat | Gelb Verbindung
LED)
Blinkt Datenaktivitat
Aus 10 Mbps-Verbindung
Speed LED
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung
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CPU & Kuhlkorper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um
die richtige CPU und CPU-Kihlkérper Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

[=]#aca]
Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie I
Sie CPU & Kiihlkérper installieren.
http://youtu.be/bfsLa099url E F h
1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und
offnen Sie anschlielend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zurlickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.

3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

>

Schlieflen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Justiermarkierungen
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5. Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung aus
dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte bewahren Sie die PnP-Abdeckung.
Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus dem Sockel
entfernt wird.

6. Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung

T R =

7. Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.

8. Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lufterverankerungen mit den dafiir vorgsehenen Léchern auf der
Motherboard -Platine.

9. Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des Kiihlkdrpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

10. Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler
korrekt installiert ist.

11. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss
auf dem Motherboard.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

« Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkérper/ Kiihler gekauft haben, beziehen

Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kiihlers fiir mehr Details tiber die
Kiihlerinstallation.
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Speicher

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie die Speichermodule installieren.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Deutsch

DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard

DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitét zu gewéhrleisten.
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Interne Anschliisse

JPWR1~2: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

ol
@ VideozDemonstration (=] i lm]

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie die
Stromversorgungsstecker installieren. E

http://youtu.be/gkDYyR_834

-
oS,
,o,,/::o« @
JPWR2 NN
2t

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen
des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine
sicherzustellen.

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Geréte direkt
anschlieRen.
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SATA1~6: SATA Anschlisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte -

-

installieren. E
http://youtu.be/RZsMpgxythc -

SATA1_2

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse
SATA5~6: SATA 3Gb/s Anschliisse

Deutsch

N\ ity

Viele Serial ATA Geréte benétigen eine zusétzliche Stromversorgung (lber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch
des Laufwerks.

Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Geh&use- oder Gerdtehandbuch.

Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

« SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Geh&use-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das
BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.

¥
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CPUFAN1, SYSFAN1: Stromanschliisse fir Lifter

Die Anschlisse unterstlitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist Inr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lifter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und missen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kénnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN1 SYSFAN1

20 o
<G
QO =N
5
&, >

Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf iber die empfohlenen CPU-K(ihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

Die Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Liiftersteuerung. Das Utility Command
Center kann installiert werden, um die Liiftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

Flir den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfiigung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

.

Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den
Liftern verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisse

Diese Anschlusse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfiillt die Anforderungen des “Intel®
Front Panel I/0 Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-
Anschlisse, nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu
vereinfachen. SchlieRen Sie alle Kabel aus dem PC-Geh&use zunachst an die
M-Connectors an und stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

0]

@ VideozDemonstration
-

Anhand dieses Videos erfahren Sie, wie Sie die Frontpanel-
Anschliisse installieren.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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Deutsch

An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins,
die mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das
Diagramm oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte
Positionierung und Platzierung festzustellen.

Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Geh&use soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.

JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und ahnliches.

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.
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JUSB3: USB 3.1 Gen1 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.1 Gen1 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geréaten.
Unterstiitzt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

Zur Verwendung eines USB 3.1 Gen1-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB
3.1 Gen1 Port liber ein optionales USB 3.1 Gen1-kompatibles Kabel anschlief3en.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéngen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design Guide”.

88



JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen
Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Léschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen
wollen, missen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

d- - ' (O

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

/\ Wttty

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbriicke stecken, um die
Daten im CMOS zu Iéschen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.

Deutsch
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PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Aufruf des Setups

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir Systemstabilitat unter

normalen Bedingungen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

= Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie
zum Aufruf des SETUP aufgefordert werden.

= Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen &ndern wollen.

N

Wenn das System nach dem Andern der BIOS-Einstellungen nicht mehr

booten kénnte, I6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie die
Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt “Clear CMOS
Jumper/ Taste”, um die CMOS-Daten zu I6schen. Wéhlen Sie "Restore Defaults"
aus und driicken Sie <Enter> im BIOS, um die Standardeinstellungen zu laden.)

« Falls Sie nicht mit den BIOS-Einstellungen vertraut sind, empfehlen wir, dass Sie
die Standardeinstellungen beizubehalten, um die Systemschaden oder den Fehler
im Boot durch unsachgeméf3e BIOS-Konfiguration zu vermeiden.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstuberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken
Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Deutsch

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(<ENTF> driicken, um das BIOS Setup zu &ffnen; <F11> driicken um das Bootmenli
zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken

Sie auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms “MSI Fast Boot” oder driicken
Sie die Taste “GO2BIOS” (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten
Systemstart automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

I71Si FASTBOOT

FAST BOOT € >

Klicken Sie auf das Auswahlfeld
"GO2BIOS" des Bildschirms "MSI
Fast Boot".

G0ZBI6S

/\ uzsity

Beim Einsatz des “MSI Fastboot’-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen des
BIOS miissen Sie das Programm zunéchst installieren.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturiiberwachung

Sprache

i
System-
Information

Bootgerate-
Prioritats-
leiste

Virtual OC
GENIE Taste
SETTINGS . OC PROFILE

BIOS-Menii- y GRS BIOS-MenU-
Auswahl : - MONITOR | It

BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menlianzeige

OC-Menii

SETTINGS

M-FLASH

/N ity

Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmal3nahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschddigung
der Hardware fiihren.

Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist nur
eine Anzeige - keine Anderung méglich.
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» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion
unterstitzt.

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige —
Anderungen sind nicht moglich.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators.
[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

» EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese

Option steht zur Verfiigung, wenn “Adjust CPU Ratio” auf [Auto] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled] 'cCUJ’

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt, wenn =

die installierte CPU diese Einstellungen unterstutzt. O]

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch o
zu erhdhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Legacy Tweaking [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zur Verbesserung der Performance fiir
Legacy Benchmarking Anwendungen wie 3DMark 01.

[Enabled] Aktivieren Sie diese function zur Verbesserung der 3DMark 01
Performance.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.

» Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige — keine
Anderung maglich.
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» DRAM Reference Clock [Auto]
Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen
unterstitzt.

» DRAM Frequency [Auto]
§etzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Uibertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstiitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform tibertakten, indem sie das Profile1
auswahlen.

[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform Uibertakten, indem sie das Profile2
auswahlen.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence
Detect) der installierten Speichermodule bestimmt.

[Link] Erméglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir alle
Speicherkanale.

[UnLink] Ermadglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fir die

einzelnen Speicherkanale.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermentii aufzurufen. Dieses
Untermeni wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode”
aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing fiir jeden Kanal des
Speichers einstellen. Das System koénnte nach dem Andern Speicher-Timings
instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, Idschen Sie bitte die
CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte
den Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und
die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

> DRAM Training Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Aktiviert oder
deaktiviert die verschiedenen Methoden des DRAM-Trainings. Das System kénnte
nach Anderungen dieser Elemente in diesem Untermenti instabil werden oder nicht
mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen
Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)
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» Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fur
jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart
zu beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert
und gepriift.

» DRAM Voltage [Auto]

Legen Sie die CPU-Spannungen fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist,
wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen es manuell
einstellen.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU
oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt
die Default-Einstellungen fiir neue Geréate.
[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-

Einstellungen.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

Deutsch

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.
» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Dieses
Unterment zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu
diesen Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.
» DIMMX Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.
> CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

95



yosinaQg

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die

Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu

verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne

innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen

simultan durchfiihren kénnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der

Systemleistung ein.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion
nicht unterstitzt.

» Active Processor Cores [All]
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéahlen.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert,
um Bootprobleme mit &lteren Betriebssystem zu umgehen,
die den Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht
unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow”
Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch
Ausfiihrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu
aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bosartigen Angriffe
und Wiirmern abzuwehren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhéangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere
Systeme virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch
data and instructions into L2 cache from memory for tuning
the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

96



» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um
die Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion untersttitzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die
CPU vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur tber
die adaptive Temperatur steigt.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
> Intel C-State [Enabled] 6
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management- @2
Technologie. 8
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch (@]
konfiguriert.
[Enabled] Ermdéglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion flir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermdglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und
Spannung zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Package C State limit [Auto]

Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn
das System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State”
aktiviert ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch
konfiguriert.
[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7s, C7, C6,

C3, C2, dann CO.
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> LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fir
SSD. Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion
unterstiitzt und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen |0-Last angepasste Leistung
fur die Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo Boost
aktiviert ist.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion
unterstitzt. Hier kénnen Sie den CPU Multiplikator in den verschiedenen aktiven
Kernen im Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der
installierte Prozessor diese Funktion unterstiitzt.
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Pycckun

Bnarogapvm Bac 3a BbIGop cuctemHoli nnatel cepun B85M PRO-VD/ B85M
PRO-VH Series (MS-7A01 v1.X) Micro-ATX. MaTtepuHckue nnatbl cepuu B85M
PRO-VD/ B85M PRO-VH Ha 6a3e unnceTa Intel B85 1 obecneunsatoT onTumarnbsHyo
NpoV3BOAUTENBHOCTL cucTeMbl. [Mnatel cepun 85M-P33 V3, obecneunsatot
BbICOKYIO MPOU3BOAUTENBHOCTb U SBMSOTCS NPOdeccoHarnbHbIMKU nnatopmamm
Anst HacTonbHbIX K, Gnarofaps COBMECTUMOCTY C YCOBEPLLEHCTBOBAHHbLIMU
npoueccopamu Intel LGA1150.

KomnoHeHTbl nnatbl
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DVI port (B85M PRO-VD)
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VA port
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XAPAKTEPUCTUKN MATEPUHCKOWM MNATbI

Mopnepxxa = opaepxka npoeccopos Intel® Core™ / Pentium® / Celeron®

npoLeccopos 4-ro nokonenus ans coketa LGA1150
Yuncer = |ntel®B85 Express YnnceT
MNamsTs m 2x DDR3 cnota namsitv ¢ noaaepxkoi ao 16'e
= opgepxka DDR3 1600/ 1333/ 1066 MI'y
m [IByxkaHanbHasi apxuTekTypa namstu
= [opnepxka non-ECC, HebyhepunsoBaHHON NaMsiTh
Cnotbl = 1x cnot PCle 3.0 x16
pacLumpeHusi m 2x cnota PCle 2.0 x1
BcTpoeHHas = 1x nopT VGA, c nogaepxKoi MakcymanbHoro paspeLleHns

rpacpuka 1920x1200@60r Y, 24bpp

1x nopt HDMI (B85M PRO-VH), c noaaepxkoi
MakcumanbHoro paspetuenust 4096x2160@24Mu,
2560x1600@600

1x nopt DVI-D (B85M PRO-VD), ¢ noaaepxKoi
MakcumanbHoro paspetuennst 1920x1200@600M

YcrpoiictBa = Yuncer Intel B85 Express
XpaHeHusi - 4xnopta SATA 6I6/c (SATA1~4)
HAaHHBIX - 2x nopta SATA 36/c (SATA5~6)
- NMoppepxka TexHonoruu Intel Rapid Start*
- Moppepxka TexHonorum Intel Smart Connect*
* Mopaepxka npoueccopos Intel Core HaWindows 7 1 Windows 8
UsB = Yuncer Intel B85 Express
- 4xnopta USB 3.1 Gen1 (2 nopTa Ha 3agHeii naHenw, 2
nopTa A0CTyMnHbl Yepe3 BHyTpeHHne USB pasbembl)
- 6x noptoB USB 2.0 (2 nopta Ha 3aaHei naHenu, 4 nopta
[OCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHne USB paszbembl)
Ayavo = Realtek® ALC887 Codec
LAN = Realtek® RTL8111G MurabutHblii CeTeBol KOHTponnep
PasbeMbl 1x nopt PS/2 knaBnaTtypebl
Ha 3aiHel 1x nopT PS/2 mbiwm
naHenu

2x nopta USB 2.0

2x nopta USB 3.1 Gen1

1x nopt HDMI (B85M PRO-VH)
1x nopt DVI-D (B85M PRO-VD)
1x nopt VGA

1x nopt LAN (RJ45)

3x ayavopasbema
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PasbeMsbl Ha
nnate

1x 24-kOHTaKTHbIA ATX OCHOBHOW pa3beM NUTaHus

1x 4-koHTakTHbIN ATX 12B pasbem nutaHus

4x pasbema SATA 66/c

2x pasbema SATA 36/c

1x pasbem USB 3.1 Gen1 (Mopaepxka 2 4ONOMHUTENbHbIX
noptos USB 3.1 Gen1)

2x pasbema USB 2.0 (Mogaepkka 4 AONONHUTENbHbIX
noptos USB 2.0)

1X 4-KOHTaKTHbI pa3bem BeHTUnsiTopa LiM

1X 4-KOHTaKTHbIN pa3bem BEHTUNATOPA CUCTEMbI

1x ayavopasbeM Ha nepefHeii naHenu

2X pazbema naHenm cucTembl

1X pa3bem gaTuymka oTKpbITUSA kopryca

1x Mxamnep o4ncTkn agaHHeix CMOS

1x pa3bem nocnefgoBaTenbHOro nopta

1x pasbem mogyns TPM

128 M6 chnaw

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
MynbTu-53bIkoBOI MHTEPdEC

DYHKLMU
BIOS

®dopm-akTop Micro-ATX ®opm-chaktop

9.1 proiimos x 6.8 Atorimo. (23.1 cm x 17.3 cm)

34

MocnenHue ceepexus o nogaepxke LIM cm. Ha BeG-cTpaHuue

http://www.msi.com/cpu-support/

ﬂOI‘IOJ‘IHI/ITeﬂbeIe cBedeHnsi 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaxX
cM. Ha BeG-cTpaHuue http://www.msi.com/test-report/
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3apgHsasa naHenb

B85M PRO-VD
PS/2 Mblilb a

@ USB 3.1 Gen1 EX%

IEI BbIXoq
=

PS/2 knaBuatypa

B85M PRO-VH
PS/2 Mbiwwb @)

1

USB 3.1 Gen1

=
=

£
b

— T
)

PS/2 knaBnatypa

A

o ymonyaHuto Hactpoviku BIOS, PS/2 n USB nopToB He noaaepxvBaroT crsiyme
pexumbl S4 n S5. lNoxanyvicta, Ans nPoByXAeHUs cUCTeMbI U3 COCTOSIHUIA S4 n S5
HaXXMUTe KHOIMKY NUTaHus.

Mugukatopbl LAN

LINK/ACT — = —=—SPEED
LED - LED

CocrosiHue
WHaunkatop wHAMKATOPa OnucaHue
Bbikn. He noakntoyeH

Link/ Activity LED
(Mopxkntouerne/ XKentbliin Mopxkniovuex
Pabota nHaukatopa)

Mwuraet Mepenaya AaHHbIX
Speed LED Bhblkn. 10 M6wuT/c nogknioyeHne
(CkopocTb nepegaun | 3eneHbiii 100 M6wut/c nogknioyeHue
AaHHbIX) OpaHxeBbli 1 I'6ut/c noaknoyeHne
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YcraHoBka LI v paguaTtopa

Mpu ycTaHoBKe Npoueccopa obsizatenbHo ycTaHosuTe paguatop LiM. Paguatop
LN npeaynpexaaet neperpesatue 1 obecneynsaet crabunbHOCTb paGoTsl
cucTeMbl. Huke npeacTasieHbl MHCTPYKUMK MO NpaBuiibHOM yCTaHOBKe npoLeccopa
1 pagnatopa LIMN. HenpasunbHas yctaHoBka NpUBOAMT K BbIXOAY U3 CTPOsI
npoLeccopa 1 MaTepuHCKom nnarbi.

(CErrereretn O30

CMOTpuTe BUAEO, YTOBbI y3HaTb KakK YCTaHOBUTL MPOLIECCOP 1 Kynep:
http://youtu.be/bf5La099url [=]¢

1. OTuenMTe W NONHOCTbIO NOAHMMUTE pblyar d)MKCaLUAIA.

2. an nogbeme pblyara (bI/IKCaLll/IVI aBTOMaTUY€eCKN NOAHUMAETCA NPKUMHanA
nnacTtuHa.

A [ERTIVERTID

He Tpora#iTe KOHTaKTbl pa3bema nm HWKHe YacTuy npoyeccopa.

3. CoBMecTUTe BbIEMKI Ha NPOLIECCOPE C KIlHYamMu COBMELLIEHNS! Ha COKeTe.
OnycTuTe npoLeccop BHN3 Ge3 HaknoHa. [IBUKeHne NpoLieccopa B CokeTe
HeaonycTumo. MpoBepbTe HAAEKHOCTb YCTAHOBKW NPOLEccopa B COKeTe.

&>

3akpoiTe 1 CABUHLTE NPWXUMHYIO MNACTUHY MO PYUKY yaepaHus. 3akpoinTe u
3auenuTe pbivar ukcaumm.

Knioun comelenuns
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5. [lpu HaxaTun Ha pblyar duKcaumum 3aLMTHas Kpbillka aBTOMaTUHECKU BbICKOUNT
13 rHesfa npoueccopa. He BbiGpacbiaiiTe 3almTHYI0 KpbILLKy. Beeraa
yCTaHaBNMBaiTe 3aLMUTHYIO KPbILLKY, ECIIN NPOLECCOP BbIHUMAETCS U3 COKeTa.

6. PaBHOMepHO HaHecWTe TOHKUIA CrON TepMOonacTbl (MM TEPMONEHTY) Ha
BEPXHIOK KPbILLKY MpoLeccopa. OTo NO3BONUT YBENUYNTL Tenmnonepegady u
npeaoTBpaTUT Neperpes npoLeccopa.

TepmonacTa

7. Haiigute pasbem Ans nogkntoyveHus BeHtunatopa LM Ha maTtepuHckol nnate.

8. YcTaHoBUTe Kynep Ha MaTepUHCKYIO nnaTy, HanpaByB ero kabernb B CTOPOHY
pasbema Ans noAKIIo4eHNs BEHTUIISITOpa.

9. HaxmwnTe Ha pagnaTop cBepXxy Tak, 4ToBbl 3aKpenuTh YeTbipe 3allenku B
OTBEPCTUAX Ha MaTepuHCKOM nnate. HaxmuTe Ha 3allenku Ans 3akpenneHust
BeHTUnATOpa. Kaxkaas 13 3alenok prkcupyeTcsi C XxapakTepHbIM LEMYKOM.

10. OcmoTpuTE MaTEpUHCKYIO NnaTy 1 onpeaenuTe NpaBUIbHOCTb 3aKpenneHus
3aKNMOB.

11. W, HakoHeL, noakntounte kabenb BEHTUNSTOPa NpoLeccopa K pasbemy
BEHTUNATOpa Ha CUCTEMHOM nnare.

50 f e
i

A [ERTIVERTD

« [lepes BKIOYEHUEM CUCTEMbI MPOBEPLTE FEPMETUYHOCTL COEANHEHUS] MEXAY
MPOLECCOPOM 1 PaaNaTopPOM.

Ecnu npoyeccop He yCTaHOBIEH, BCErAa 3alyyLyaiTe KOHTaKTbl MPOLEeCCOPHOro
cokeTa nnacTUKOBOM KPbILLKOM.

Ecnv Bbl nproGpenu 0TAesbHO MpOoLYeccop 1 MPOLECCOPHbIN Kynep, noapobHoe
onucaHne yCTaHoBKW CM. B JOKyMeHTaumu B JaHHOMY Kysepy.
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(CEscreere E- =

CMoTpuTE BUAEO, YTODLI Y3HATb Kak YyCTaHOBUTL NaMsiTb Mo
ykasaHHoMy azipecy. http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

A

* Moaynn DDR3 He B3anmozameHsiembl ¢ moaynsamm DDR2, ctanaapt DDR3 He
nogaepxvBaeT obpaTHyro coBmecTumocTb. Moaynu namstu DDR3 cnegyet
yctaHaBnusartb B pazvembl DDR3 DIMM.

[ina obecneyenus ctabunbHou paboTbl CUCTEMBI B ABYXKaHAIIbHOM PEXUMe
YycTaHaBnMBaroTCsi MOAYyn NamsiTu 0A4MHaKoBOro Tmrna u eMKocTH.
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BHyTpeHHMe pasbeMbl

JPWR1~2: Pasbembl nutanms ATX

3Tu pazbembl NpeAHasHaveHbl Ans NoAkioveHns pasbema nutanus ATX. Ons
noakntoyeHus ATX pasbema NUTaHus COBMECTUTE kaberb NUTaHus ¢ pasbeMoM
1 NPOYHO 3akpenuTe ero. Mpy NpaBUNbLHOM BbINOMHEHWUM NOAKMIOYEHS 3aLlenka
Ha kaberne NUTaHus 3akpennseTCs B CUIIOBOM pasbemMe MaTepPUHCKO nnatbl.

(P Bmeepaespanm ] ]

CMOTpI/ITe BMnaeo, YTOGbI Yy3HaTb KakK yCTaHOBUTb Pa3beM NMUTaHUSA.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

o,
o
JPWR2 g
T
5

A

[ns obecneyerns ctabunbHo paboTbl CUCTEMHOW NnaTbl NPOBEpbTE HaAEXHOCTb
rnoAKmoYeHns Bcex kabernewi nuTaHusi K CooTBeTCTBYoLeMy 6r1oKy nutaHus ATX.

JCOM1: Pasbem nocnegoBaTtenbHOro nopra

[laHHbIi pa3bem ABMSETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCNeAoBaTeNlbHbIM MOPTOM
nepeaauv gaHHbIx 16550A ¢ 16-paspsiaHoit nepegadyeii FIFO. K aTomy pasbemy
MOXHO NMOAKIIOYUTL YCTPOMCTBO C NOCNeAoBaTeNbHbIM UHTepdeicom.
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SATA1~6: Pasbembl SATA

[laHHbIVi pa3bem SBMSETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdeiicom SATA. K nioGomy
pa3bemy SATA MOXHO NoAkMo4nTL oaHO ycTpoicteo SATA. K ycTpoiicTtBam
SATA 0THOCATCA KECTKMNE ANCKM, TBEPAOTENbHbBIE HAKOMUTENN U HAKONUTENW Ha
onTu4eckunx amckax (komnakt-gucku/ DVD-guckw/ Blu-Ray-gvckn).

(CEreeetn [E#EE

CmoTpuTe BuAeo, YTobbl y3HaTb, kak ycTaHoBuTb SATA xecTkue

ANCKN. E

http://youtu.be/RZsMpqxythc

SATA1~4: pasbembl SATA 6I6/c
SATA5~6: pasbembl SATA 36/c

A

Mrorue yctpovictBa SATA TpebytoT NoaKMoYeHNsT K UCTOYHUKY MUTaHus C
nomoLybto kabesnsi nuTanus. K Takum ycTporicTBaM OTHOCSITCS JKECTKME AUCKH,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTEN 1 HAKOMUTENN Ha ONTUYECKMX AUCKax (KOMMaKT-
Auckn/ DVD-auckv/ Blu-Ray-aucku). JononHTensHy0 nHGopmMaLno MOXHO
Mosy41Th B PYKOBOACTBAX K COOTBETCTBYIOLYMM YCTPONCTBaM.

Bo MHorux cucteMHbix 6riokax yctpovictea SATA 6onbLuoro pasmepa (B ToMm
qucre, XecTkue AUCKku, TBEPAOTEbHbIE HAKOMMTENN U HaKOMUTENN Ha ONMTUYECKNX
Avckax) NpuKPensitoTCsl C MOMOLLbIO BUHTOB. JJOMONHUTENbHbIE MHCTPYKLUM MO
yCTaHoBKe CM. B PYKOBOACTBAX K CUCTEMHOMY 610Ky nnm ycTporictBy SATA.

WUsberavite nepern6os kabenst SATA noa npsiMbimM yriiom. B npotuBHom criydae,
BO3MOXXHa roTeps AaHHbIX rpu nepeaadye.

Kabenu SATA ocHalyeHbl oauHaKkoBbIMKU BUikamu ¢ 0benx cTopoH. OaHako Anst
SKOHOMUM 3aHNMAEMOro MPOCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepUHCKoU nnare
noAKIoYaTh MiIoCKui pasbem.
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JCI1: Pasbem aatumka OTKpbITUSI Kopryca

K aTomy paszbemy nogkniodaeTcs kabenb AaTuvka, yCTaHOBIIEHHOTO B kopnyce. 3ToT
[aTynk cpabaTtbiBaeT Npu BCKPbITUM CUCTEMHOTO Grioka. CucTema 3anoMyHaeT aTo
co6bITVE U BbIZAET NpedynpexaeHVe Ha aKpaH. [nsa oTKNoYeHUs NpeaynpexneHus
HeobXxoAVMO yaanuTb 3anvcaHHoe cobbiTue B HacTpoiikax BIOS.

\

) s
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CPUFAN1, SYSFAN1: PasbeMbl NUTaHWsi BEHTUIISITOPOB

Pa3bembl NUTaHUA BEHTUNATOPOB NOAAEPKMBAIOT BEHTUNSTOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cucTemHoit nnaTe yctaHoBieHa MUKpoCcXemMa annapaTHOro MOHUTOPUHTa,
HeOGXO,QVIMO ncnonb3oBaTk cneyuanbHblie BEHTUNATOPBI C AaTYMKaMn CKOPOCTH Ana
MCNONb30BaHWs (hyHKLWK ynpaBnenust BeHtunstopamu. ObasatensHo noaknounTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HeKOTOpre CUCTEMHble BEHTUIATOPbI HEBO3MOXHO
NoAKMIYnUTb K MaTepVIHCKOVI nnarte. BmecTo 310ro oHu NOAKMYATCA K NCTOYHUKY
NUTaHUsA HanNpAMYyo. CucTeMHble BEHTUNATOPbLI NOAKNHYAKTCA K CBOGOIJ.HbIM
pasbemMam 4115 BEHTUIIATOPOB.

CPUFAN1 SYSFAN1

i oo
<
o ="
23 =2
=

A

« [lns nonyyenus Kynepos, peKoMeHA0BaHHbIX A5 OXNaxaeHus npoleccopa,
obpatutech Ha ouymanbHbIf Beb-caiT npon3BoanTeNs npoyeccopa nm K
MECTHOMY MOCTaBLLUKY.

.

OTu pasvembl NoA[EPKUBAIOT (YHKYMIO YrpaBieHUsi CKOPOCTbIO BPaLLeHNs
BEHTUISITOPOB B NIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
[ANs aBTOMaTUYECKOro ynpaBreHnsi CKOPOCTbIO BpaLYeHWsl BEHTUIISITOPOB B
3aBUCUMOCTM OT TeMnepaTypbl MPoYeccopa 1 CUCTEMBI.

B tom crniyyae, ecnv Ha MaTepMHCKOﬁ nnare He JOCTaTtoO4YHO pa3bemMoB 414
MOJKMHYeHUs BCeX CUCTEMHbIX BEHTUIIATOPOB, BEHTUMATOPbI MOAKMH0YarT
HanpsAmMYyr K UICTOYHUKY NMUTaHnA C MOMOLYbIO NepexogHuka.

IMepen nepBovi 3arpy3koii npoBepbTe, YTObbI kKabeny He MeLlany BpaLyeHuo
BEHTUIISITOPOB.

108



JFP1, JFP2: PasbeMbl naHenu cuctembl

OTu pazbembl CryXat Ansi NOAKMOYEHUS KHOMOK U CBETOAUOAHBIX MHANKATOPOB,
pacnonoxeHHbIX Ha nepeaHel naHenu. Pasbem JFP1 cooTBeTCcTBYET CTaHAapTy
Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKe pa3beMoB nepeaHen
naHenu Ans ynobcrsa UCMonb3yoTCst NEPeXoAHNKM U kabenu, Bxogsilume B KOMMMEKT
nocrtasky. MNogkniounTe BCe NpoBoAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTem
NoAKmMioYMTe pasbeMbl K MaTEPUHCKOI nnate.

() Bxmefaespanm

CMOTpMTe Bugeo, Y4TOObI Y3Hatb, KaK noakno4nTb pasbemMbl
nepeaHei naHenn. http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 “or,

A

* Ha pas3bemMax, BbIXogsawmnx n3 CUCTeMHOro 6rioka, nocoBbIM nposogam
COOTBETCTBYHT KOHTaKThl, 0603HayYeHHble HebobLLMMU TpeyronbHUuKamu.
ﬂflﬂ onpeaeneHnsa npaBnbHOCTN HanpasieHsa U PacriofioXXeHus cryxxat
BbllLeyKa3aHHble CXeMbl N Haanucu Ha AOMoSIHUTEelIbHbIX pasbemMax.

BOnbLUMHCTBO KHOIMOK, PacrosioXeHHbIX Ha NepeaHeri naHemm cucTeMHoro brioka,
noAkmoYeHsl k pazbemy JFP1.

JUSB1~2: Pasbembl paclumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM CNyXuT AN NOAKITIOYEHNS TakUX BbICOKOCKOPOCTHBIX NepudepuitHbIx
YCTPOWCTB, KakK ecTkue Aucku ¢ nHtepdericom USB, undposble kamepbl, MP3
rnneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. .

/\ Bz

TNomHuTe, 4yTO BO M3bEXaHNe NOBPEXAEHNI HE06XO0AMMO NPaBUITbHO MOAKIIYATL
koHTakTsl VCC 1 GND.
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JUSB3: Pasbem paclumpenus USB 3.1 Gen1

MopT USB 3.1 Gen1 o6patHo coBmecTuM ¢ ycTpoiicteamu USB 2.0. OH
nofAepX1BaeT CKOpOCTb Nepeaayn AdaHHeix 4o 5 Mout/c(SuperSpeed).

A

 [lomHuTe, 4TO BO U3bEXaHNe MOBPEXAEHUI HEOBXOAUMO MpaBuITbHO NoAKMoYaTh
koHTakTsl VCC 1 GND.

« [ins ucnons3oBaHus yctpovictea USB 3.1 Gen1 nogkntountecs k pasbemy USB
3.1 Gen1 c nomouybto kabenst USB 3.1 Gen1 (npuobpeTaeTcs AONOMHUTENBHO).

JAUD1: Ayamo KOHHEeKTop repeaHeli naHenu

OTOT KOHHEKTOP CRYXXUT AN NOAKIIOYEHUS ayAMopa3beMoB NepeaHeii naHenm
cucTemHoro 6noka. KoHHekTop cooTBeTcTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design.
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JTPM1: Pasbem mogyns TPM

[aHHblii pasbem nogkntoyaetcst k mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[lononHutenbHble cBeAeHNs CM. B onncaHum moayns 6esonacHoctn TPM.

JBAT1: [xamnep ouncTku AaHHbix CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsiTb ¢ nUTaHneM oT 6aTtapeiku Ans XpaHeHust
AaHHbIX 0 KOHGUrypauum cuctembl. C nomoLso namstTn CMOS onepauumoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTUYECKN 3arpyxaeTcs Kaxaplii pa3 npu BkoYeHun. Ans
cbpoca koHurypauum cuctembl (04ncTku faHHbix CMOS namsiTh), BoCrnonb3ynTech
3TON NepPembIYKON.

QG El

CoxpaHeHune OuncTka AaHHbIX
AaHHbIX

A

Ounctka CMOS namsaTv Npon3BoANTCS 3aMblKaHMEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repeMbI4KoV Mpu BbIKITIOYEHHOV pexume. [Tocne BbIMOTHEHNS] OYUCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiyky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl cMCTEMbI HE 4OMYCTUMA, T.K.
3TO NPUBEAET K BbIXOZY MaTepPUHCKOM nnatbl U3 CTPOSI.
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PCI_E1~3: Cnotbl Pacwupenus PCle

Cnort PCle nogaepxuBaeT nnatbl paclumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 3.0 x16 crnot

PCle 2.0 x1 crnot

A

I'Iepe,q yCTaHOBKOﬁ nnn n3ernevyeHnem nnart pacLumpeHns yﬁeﬂMTecb, 4TO LUHYP
NUTaHns OTKITIOYEH OT aﬂeKTqueCKOﬁ cetu. I'IphoMTe AOKyMeHTayur Ha Kapty
pacLumpeHvs N BbIMoIHUTe HeO6XO,qI/IMbIe AOrnosiHUTelbHble annapaTtHble nnu
nporpaMmMHbele N3MeHeHUs A5 AaHHOﬁ KapTbl.
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Hactpoiika BIOS

MapameTpbl N0 yMoNyaHuio NpeanaratoT ONTUMarnbHYio NPOU3BOANTENLHOCTL

Ans cTabUNbHOCTY CUCTEMbI B HOPMATbHbIX YCIOBUAX. OTOT PEXUM MOXET

noTpe6oBaThbCs B CNEAyIOLLMX YCIOBUSX:

= Bo BpeMmsi 3arpy3ku cucTeMbl nosisnsieTcst coobuyeHne o6 owmnbke ¢ TpeboBaHnem
3anyctute SETUP.

= B criyyae He0OGXOAMMOCTY 3aMEHNTL 3aBOACKUE HACTPOVKM Ha COBCTBEHHBIE.

A

« Ecnu pabota cucTeMbl CTaHOBUTCSI HEYCTOMYMBOW MOCIE U3MEHEHUS HACTPOEK
BIOS, noxanysicta, ounctute gaHHele CMOS u BoccTaHoBUTE HacTpowiku Mo
yMonyaHuio. (CM. mkamnep ouncTku gaHHeIx CMOS/pa3aen kHonKu Ansi 04ncTkn
AaHHbIx CMOS, Bbibepute “Restore Defaults” u Haxmute <Enter> B BIOS ans
3arpy3Kkin HacTPOeK 1o yMon4aHuio.)

.

Ecnu Bbl He 3Hakombl ¢ HacTpovikoii BIOS, pekomeHayeTcsi ocTaBUTb HaCTPOVIKN
1o ymon4aHuio, Bo u3bexaHune BO3MOXHbIX MOBPEXAEeHNI cucTemMbl u cboes
3arpysku u3-3a HenpaBubHOro KoHgurypuposanusi BIOS.

Bxog B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte koMnblOTEP M AOXAWTECh HAa4Yana npoueaypbl camotectuposanns POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEeHNs, NPUBEAEHHOTO HIXKE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ans 3anycka nporpaMMbl HACTPONKU:

Haxmute Ha knasuwy DEL ans sanycka meHio HacTpoiiku, unm F11 ans
3arnycka MeHIo 3arpysku

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly [0 0TOBpaXeHUsi COOBLLEHNS U MO-NPEXHEMY
TpebyeTcs BOWTU B NpOrpammMy HacTpoiiku, nepesanyctuTe cuctemy, nnbo

BKIIOYYB 1 BbIKIIOYMB ee, b0 Haxas kHonky RESET. MoxHO Takke BbINONMHUTL
nepesarpysky, 04AHOBPeMeHHO HaxaB knasuwm <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI Takke AONOMHUTENBHO NPEAOCTABSET [iBa METOAA ANA BXOAA B HACTPOWKM
BIOS. Bbl MmoxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MS| Fast Boot” nnu
HaxaTb ranyeckyto kHornky “GO2BIOS” (onumoHarnbHo) Ha MaTepuHCKo nnate Ans
HenocpeacTBeHHO BxoAa B HacTpoliku BIOS npu cnepytolyeit 3arpyake.

1S FASTBOOT

FAST BOOT € >

Haxmute "GO2BIOS" Ha akpaHe
ytunutel "MSI Fast Boot".

G0ZBI6S

A

He 3abyabTe yctaHoBuTL “MSI Fast Boot” go Toro kak Boiitu B HacTpoviku BIOS.
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O6wume CeeneHus

Mocne Bxoaa B BIOS oTo6GpaxaeTcs cneayroLuin 9KpaH.

MoHUTOPUHT TemnepaTtyp

e
CuctemHas
WHdbopmaums

Mpuoputet
3arpy304HbIX
YCTPOWCTB

Kronka Virtual
OC Genien
SETTINGS

Bei6op HARDWARE | TTGTels)
MeHio BIOS e\ 4 S MONITOR | SISOt

BOARD
M-FLASH EXPLORER

OkpaH npocmoTpa
paszgena

Menio OC

SETTINGS

M-FLASH

A [ERTIVERTD

* PasroHaTs K BPY4YHYHO PEKOMEeHAYyeTCA TOJIbKO OrbITHbIM MOJIb30BaTesisiM.

« [ponssoanTens He rapaHTUpYyeT yCrelHOoCTL pas3roHa. HenpasunbHoe
BbIMO/THEHNE Pa3roHa MOXeT MPUBECTU K aHHYIMPOBaHNI rapaHTum U Cepbe3HoMy
rnospexaeHno 0bopyaoBaHus.

* HeonbiTHbIM Nornb3oBaTensm, pekomerayetcsi ucnons3osats OC Genie.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

3T anemeHTbI NokasbiBaloT TeKylwme 4acToTbl YCTaHOBMEHHOrO npoueccopa,
namAaTn U LWNHbI Rlng OT1 3HaYeHUs Henb3s U3MEHSATb.
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» CPU Ratio [Auto]

3afaHvie MHOXWTENS NPoLieccopa Anst YCTAHOBKW €70 TaKTOBOW YacToThI.
M3MeHeH1e faHHOro napameTpa BO3MOXHO TOSbKO B TOM Crlyyae, ECIv NpoLieccop
NOAAEPKUBAET [aHHYI0 (PYHKLMIO.

» Adjusted CPU Frequency
MokasbiBaeT TekyLyto YacToTy LiMN. 3To 3HayeHne Henb3st N3MeHsITb.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

Bbi6op MHOXWTENst npoLieccopa. OTOT MyHKT NOSBUTCS, KOr4a Bbl yCTaHOBUTE

MHOXMTESb MPOLeccopa BpyYHyHo.

[Fixed Mode] PuKcMpyeT MHOXUTENb NpoLieccopa.

[Dynamic Mode] MHoxuTtenb npoueccopa 6yaeT MEHSTLCS B 3aBUCUMOCTU OT
3arpyaku npoteccopa.

» EIST [Enabled]
BknitoveHne unu BolkntodeHne TexHonorum Enhanced Intel® SpeedStep. 3ToT nyHKT
6ynet poctyneH, koraa "Adjust CPU Ratio" yctaHoBneHo B [Auto].

[Enabled] BknitodeHne EIST ans perynmpoBKU HanpshkeHWsi U 4acToTbl
sppa npoteccopa. ATOT NYHKT MOXET CHU3UTL cpeaHee
aHepronoTpebneHne v TennosblgeneHne.

[Disabled] Bebikntouerue EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
BkntoueHve unu Boiknioyerue Intel® Turbo Boost. 3ToT nyHKT nosiBnsieTcs, korga
YCTaHOBIEHHbIV NPOLIECCOp NOAAEPKUBAET AaHHYI0 (PYHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHve aToi hyHKLMM NPUBOAUT K aBTOMATUYECKOMY
YBEMNUYEHUIO MPOVN3BOAUTENBHOCTU MpoLeccopa.

[Disabled] DYHKLUMA BbIKITIOYEHA.

» Legacy Tweaking [Disabled]
BkrtoyeHe unu BoIkMoYeHe ANs NOBbILUEHNS MPOU3BOAUTENBHOCTU YCTapeBLUINX
NPUNoXeHuin 6eHYMapkuHra, Takux kak 3DMark 01.

[Enabled] BrkntodeHne 3Toii hyHKLMM ANs yNy4LleHUs NPOn3BOANTENBHOCTU
B 3DMark 01.
[Disabled] DYHKLUMA BbIKIIOYEHA.

> Ring Ratio [Auto]
YcraHoBka MHOXWTENS WiHbI Ring. [lnanasoH oNyCTUMbIX 3HAYEHWIA 3aBUCUT OT
YCTaHOBIIEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted Ring Frequency

MokasblBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO HACTOTY WMHBI Ring. 3To 3HaueHne Henb3s
U3MEHSTh.

» GT Ratio [Auto]

YcTaHoBKa MHOXUTENS ansa MHTerMpOEaHHOVI I'pad)l/IKI/I. ,ElI/IaI'IaSOH AonyCTUMbIX
3HaYeHUlt 3aBUCUT OT YCTaHOBNEHHOro npoueccopa.

» Adjusted GT Frequency

MokasblBaeT HACTPOEHHYIO YaCTOTY MHTErPUPOBAHHON rpacdhukn. ATO 3HaYeHe
Henb3s N3MEHATb.
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» DRAM Reference Clock [Auto]

YcTaHoBka pedepeHcHoit YactoTel DRAM. [lnana3oH AONyCTUMbIX 3HA4YEHWUI
3aBWCUT OT YCTAHOBIIEHHOTO NpoLieccopa. ATOT NYHKT JOCTYMEH, KOra yCTaHOBIEH
COOTBETCBYHOLLWIA NPOLLeccop.

» DRAM Frequency [Auto]

YcraHoBka 4acToTbl namstu (DRAM). O6paTtuTe BHUMaHWE, YTO BO3MOXHOCTb
YCMeLUHOro pa3roHa He rapaHTUpyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency

MokasbiBaeT TekyLyto Yactory DRAM. 370 3HauYeHne Henb3st N3MEHsITb.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnsetca TexHonoruei pasroHa ans mogynen

namsTn. 3TOT NYHKT AOCTYNEH Npu YCTaHOBKE MOAynel namsTv ¢
nopaepxkoin TexHonorum XMP.

[Disabled] DYHKUMA BbIKIIOYEHA.

[Profile 1] VcnonbayeT HacTpoiikv pasroHa Mpodunk 1 AN ycTaHOBNEHHOrO
moayns namatn XMP.

[Profile 2] Vcnonb3yeT HacTpoiiku pasroHa MNpodunb 2 Anst ycTaHOBNEHHOro

Moaynsa namatn XMP.

» DRAM Timing Mode [Auto]
PexuMbl TaliMUHIOB NamaTu.

[Auto] BpemeHHble napameTpsl DRAM ycTaHaBnuBaloTCs Ha OCHOBE
SPD (Serial Presence Detect) mogynsa namatu.

[Link] Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TaMuHrn DRAM BpyyHyto
[ns BCeX kaHarnoB NamsTu.

[UnLink] Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TaMuHrn DRAM BpyyHyto

ANA COOTBETCTBYHOLLEro KaHana namaTu.

» Advanced DRAM Configuration

Haxwmute <Enter> ans Bxoga B noaMeHio. [laHHoe noaMeHio GyaeT AOoCTynHO nocne
yctaHoBku [Link] unm [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Monb3oBaTtens
MOXET HaCTPOUTL TAUMUHIW [INs KXKAOTO KaHana namstu. Cuctema Moxet
paboTaTb HECTABUIBHO UMK HE 3arpy>KaeTcsi NOCNe UBMEHEHWSI TAMUHIOB NaMsTH.
Ecnu cuctema pabotaet HectabunbHo, noxanyicra, ounctute AaHHble CMOS u
BOCCTaHOBWTE HACTPOIKM MO YMOMYaHUIO. (CM. [xamnep o4McTku AaHHbIx CMOS/
pasaen KHOMKM Ans ouncTkn AaHHbix CMOS v Bxog B BIOS, 4To6bl 3arpy3utb
HaCTPOWKM MO YMONYaHuto.)

» DRAM Training Configuration

Haxmute <Enter> Ans BxoAa B NoAMeHio. BkrioyaeT unu BeiknioyaeT pasnnyHbie
cnocobbl TpeHupoekr DRAM. Cuctema MoxeT paboTaTb HecTabunbHO UNn He
3arpyxaeTcsi Nocre 3MeHeHUs HaCTPoeKk B 3TOM nofAMeHto. Ecniv aTo npoucxoauT,
oyunctute AaHHble CMOS 1 BocCTaHOBUTE HACTPOWKM MO YMOMYaHuio. (CM.
nepemblyka o4ncTkn AaHHbix CMOS/pa3fen KHOMKU ANs o4nCTKM AaHHbIX CMOS n
BxoZ B BIOS, 4To6bl 3arpy3unTb HACTPOMKM MO YMOMYaHuio.)
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» Memory Fast Boot [Auto]
BkntoyaeT unu BbIkIYaeT MHUUManusaunto TPEHUPOBKM NaMATN Npu Ka)KJJ,OIZ
3arpyske.

[Auto] OT0T napameTp 6yAeT HAaCTPOEH aBTOMATUYECKW C MOMOLLbIO
BIOS.
[Enabled] MamsTb GyAeT NONHOCTLI UMUTUOBATL HACTPOIKK NpY NepBOit

VHULManu3aumm u TpeHnposke. Mocne atoro namsiTb He ByaeT
VHULNAN13MpoBaHHa C M3MEHEHHbIMU HacTpoikamMu Anst
YCKOPEHWsi 3arpysKkut.

[Disabled] MamaTe ByaeT MHMLManU3MpoBaHa u TPeHpoBaHa Npu Kaxaon
3arpyske.

» DRAM Voltage [Auto]

BapaeT HanpsbkeHust, cBsizaHHble ¢ DRAM. Mpu yctaHoBke B “Auto”, BIOS yctaHoButT

HanpsbkeHUst aBTomMaTuyecku. Bbl Taloke MOXeTe HaCTPOUTb HAMPSHKEHWS BPYUHYIO.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

BKItOUYEHWE UMK BbIKIIOYEHWE NPEAYNPEXAALLLMX COOBLLEHMI Npu 3arpyske
CUCTEMBI, KOTAa MPOLLECCOp WK NamMsiTb GbiNn 3aMEHEHbI.

[Enabled] Cuctema BblgaeT nNpeaynpexneHue Bo Bpems 3arpy3ku.
TpebyeTcs 3arpy3nTb HACTPOIKM MO YMONYAHUIO ANt HOBbIX
YCTPOWCTB.

[Disabled] BeblkntoveHve 3Toi yHKLUMM N COXpaHEHUe TEKyLLMX HacTpoek
BIOS.

» CPU Specifications

HaxmuTe <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. B aTom noamMeHio npeactasneHa
nHopmaLyst 06 ycTaHOBNEHHOM npoleccope. [ins npocmoTpa 3Toil UHopMaLum B
nto6oe Bpems HaxmuTe Ha kHonky [F4]. OTo 3HayeHune Henb3st N3MEeHsITb.

» CPU Technology Support

HaxmuTe <Enter> ans Bxoga B noaMeHio. B aaHHOM nomeHio oTobpaxatotes
OCHOBHble PyHKLMM, NoAAEPKMBAEMbIE YCTAaHOBMNEHHBIM NPOLECCOpPoM. JTO
3Ha4YeHne Henb3a U3MEHATDb.

» MEMORY-Z
Haxwmute <Enter> ans exoaa B noameHio. B nogmeHio BblaeneHbl Bce napameTpsbl

1 TaliMUHIU YCTaHOBNEHHONW NamMsTh. [ins npocMoTpa aToi Hpopmauum B nioboe
BpeMsi HaXMUTe Ha KHonky [F5].

» DIMMX Memory SPD
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NoAMeH0. 3TO NOAMEHIO Noka3biBaeT
I/IHCbOpMaLI,I/IKJ o6 yCTaHOBJ‘IEHHOVI namaTu. OTo 3Ha4YeHVe HENMb3S U3MEHNATb.

» CPU Features
Haxmute <Enter> ansa Bxoga B noaMeHio.
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» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ucnonbayet TexHonoruo Hyper-threading ans ysennyexnus
npowssoanTenbHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading nossonset
HeCKoIbkM Habopam perncTpoB B NMPOLLECCOPe UCTONHSTh MHCTPYKLMUK
O[JHOBPEMEHHO. JTO CYLLECTBEHHO YBENMYMBAET NPOVN3BOAUTENBHOCTb
CUCTEMbI. DTOT NYHKT NOSIBASAETCS, KOT4a yCTaHOBIEHHBIN NpoLeccop
noafepXX1BaeT N3MEHeHNe JaHHOro napameTpa.

[Enable]  Bkniountb TexHonoruto Intel Hyper-Threading.

[Disabled] Bebikntounte aTy yHKLMIO, €CNIM CUCTEMA He noaaepXuBaeT
yHkumo HT.

» Active Processor Cores [All]
OTtot MYHKT NO3BONAET 3a4aTb YMCIO aKTUBHbLIX A4ep npoueccopa.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkntoyeHve unu BbIkIMioYeHUe pacluMpeHHbix 3HaveHuii CPUID.

[Enabled] BIOS 6yneT orpaHnymBaTth MakcMmarnbHOe BXOAHOE
3HaveHne CPUID ansa obxoaa npobnemel 3arpysku ctapo
orepaLioHHO CUCTEMbI, He NOAAEPXKMBAIOLLEN MPOLIECCOp C
paclumpeHHbIMU 3HadveHusmm CPUID.

[Disabled] Vcnone3ayiiTe hakTuyeckoe makcuManbHoe BXOAHOE
3nayeHve CPUID.

» Execute Disable Bit [Enabled]

dyHkumsa Intel’s Execute Disable Bit no3BonsieT 3aluTUTLCA OT HEKOTOPbIX
BWJOB 31I0HAMEPEHHbIX AENCTBUIA TUNa «OLNBKW nepenonHenns bydepay,
Npw KOTOPbIX BUPYCbI NbITAIOTCS BbINOMHUTL KOA, Pa3pyLUatoLLnii CUCTEMY.

PekomeHayeTcs He OTKMoYaTh AaHHY YHKLMIO.

[Enabled] NO-Execution no3BonseT 3aluTUTLCA OT 3NOHaMEPEHHbIX
[NeiCTBUIA 1 BUPYCOB.
[Disabled] BoikntoyeHne dyHkumum.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Bknitouenune unu seikntoveHmne TexHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntovaet TexHonorwuio Intel Virtualization n nossonset
nnartgopme 3anyckaTb HECKOMbKO OMepaLOHHbIX CUCTEM B
Hes3aBUCKMbIX pasaenax. Cructema MoxeT (yHKLUUOHMPOBaThL
BUPTYanbHO CPa3y C HECKOMbKMMM OnepaLOHHbIMM
cuctemamm.

[Disabled] BhbikntoveHne aTov yHKUUK.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BkntoueHne nnu BoikniodeHne annapatHoi npeagbibopkn (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Mo3BonseT aBTOMaTUYECKN peann3oBbIBaTh NpeaBbIGOPKY
[aHHbBIX U UHCTPYKLWIA M3 NamaTy B K3l L2 Ans HacTpoiiku
NpOV3BOANTENBHOCTU NpoLeccopa.

[Disabled] BelkntoyeHve annapaTHoi npeaBbiGopku.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
BkntoueHve unu BbikmiodeHne npeasbi6opku npoueccopa (MLC Spatial
prefetcher).

[Enabled] BkntoueHune coceaHeit npeaBbIGopKkM NMHUM Kalla Ans
COKpaLLieHVst BpEMEHMN 3afepXKku KaLla 1 HacTPOnKN
NPOU3BOANTENBHOCTN AMNSi KOHKPETHOrO NCMOMNb30BaHUS.

[Disabled] BeblkntoyaeT 3anpalumBaemMyto IMHUIO KaLla.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BrkntodeHne unu BoikniodeHne nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3ToT nyHKT nosiBNsieTCs, KOraa npoleccop
nogAepX1BaeT aTy PyHKLMIO.

[Enabled] BknitoueHune nogaepxku Intel AES.

[Disabled] BeikntoueHve nogaepxku Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoueHve unu BbiktodeHne 3Tol (yHKLMK ANs 3alyTbl npoleccopa ot
neperpesa.

[Enabled] YMeHbLIaeT 4acToTy sapa npoLeccopa, Koraa oH npesbilaet
afanTuBHYI Temneparypy.
[Disabled] BebikntoveHne dyHKumum.

> Intel C-State [Enabled]
C-state- ato TexHonorus ynpasneHuna nutaHuem npoueccopa, onpenensertcs
ACPI.

[Auto] MapameTp BGyaeT HacTpoeH aBTOMaTUYECKM C MOMOLLbIO
BIOS.

[Enabled] OnpepensieT COCTOsIHNE NPOCTOSA CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
cokpallaeT aHepronoTpebneHne NpoLEeccopom.

[Disabled] BelkntoyeHve dyHKumum.

» C1E Support [Disabled]

BrkntoueHne nnu Boiknoderne cyHkumm C1E ans sHeprocbepexenus B

COCTOSIHUN OCTAHOBKU. DTOT 3MEMEHT NOosIBNSETCs Npy BKtodeHun “Intel

C-State”.

[Enabled] BknitoueHune dyHkumm C1E ANs CHUXKEHWS 4acToTbl 1
HanpshkeHUs NpoLieccopa AsNs SHeprocGepexeHus B
COCTOSIHWW OCTaHOBKW.

[Disabled] DYHKUMS BbIKIIOYEHA.

» Package C State limit [Auto]

[aHHbIii napameTp no3sonsieT BeibpaTh pexum C-state ana aHeprocbepexerus
Npu NPOCTOe CUCTEMbI. DTOT ANEMEHT NOSBNAETCA Npu BKodeHum “Intel
C-State”.

[Auto] MapameTp ByaeT HacTpoeH aBTOMaTUYECKM C MOMOLLbIO
BIOS.
[CO~CT7s] YPOBHM 3HeprocGepexeHnst OT BbICOKOTO k HUu3komy (C7s,

C7, C6, C3, C2, CO).
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> LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoueHve unu BbikmodeHne TexHonoruu Intel Lake Tiny ¢ iRST gns SSD. 3tot
3reMeHT NosIBNAETCS, KOr4a yCTaHOBMEHHbIN MPOLIECCOpP NOAAEPXMUBaET AaHHY0
yHKUWMo 1 Npy BkntodeHnm “Intel C-State”.

[Enabled] MoBblleHne anHammnyeckon Harpy3ku 1O ckoppekTMpoBaHHO
NpON3BOANTENBHOCTU ANSA YCKOpeHUs ckopocTn SSD.
[Disabled] DYHKUMSA BIKIIOYEHA.

BHumaHve: CneaytoLLme NyHKTbI NOSBRSIOTCS Npu BkNodeHun “Intel Turbo
Boost”.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTb npepenbHyto mowHocTe TDP Ha anutensHbIi cpok ans CPU B
pexvme Turbo Boost.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]
HacTpontb MakcumasnsHoe Bpemsi paBoTbl MPOLECCopa C orpaHnyeHeM
MoLHocTn npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTpouTb npeaenbHyto MolHocTe TDP Ha KopoTkuid Cpok Ans npoleccopa B
pexume Turbo Boost.

» CPU Current limit (A) [Auto]CPU Current limit (A) [Auto]

YcraHaBnuBaeT TeKyLUMA MakcuManbHbIii Npeaen Toka B pexume Turbo
Boost. Korga TekyLuii Tok NpeBbIlLaeT ykasaHHblii npeden, npotieccop byaet
aBTOMAaTUYECKV CHIKATb YacTOTbl iApa ANt YMEHbLUEHUS ToKa.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

DTV NYHKTLI NOSIBNSIOTCS, TONBKO ECNU NPOLLECCOP NOAAEPKUBAET AaHHY
YHKUWMI0. DTN 3NEeMeHTbI NO3BOMNSIOT yCTaHaBNMBaTb NPOLLECCOPHbIE
MHOXUTENN B pasnnyHbIX sapax B pexume turbo boost. MyHKTbI 4OCTYNHBI, koraa
yCTaHOBMEHHbIV NPOLEeccop NoaaepXunBaeT aTy yHKLMIO.
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BRI ERE(RBAR)E CPU MRE. XFETER. U
1ECPU E#.

KRB EHR LEMCPUR RO,

FHEABRBEERLE , AENELXBEXNBEEOL , Bt 064N ZFERLE
Mo,

FRBATER , EFOMAERRERNONLE, S TESMHFBEEEE
WUBE , BRI —HENEE,

. REER , BANHEHEL TR,
. BE , HCPURBRIFLBAER EHCPUR R BRIRED,

- BUERSEHECPUNE BEFEM MU ECPUL,

- RECPUMARZY , BIBENRF ZB=ECPUGEL , LUBRIGHZR,
.« WREMZ T CPUBAAS/ RHEE | FHARRESETHRA/ RHFERAK W

B,

126



RERE

MEVRZ I WAL RN, JIAULIT
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc50TMy.html!

« B FDDR3AZTSDDR2MFE M , ## EDDR3T[E FHE , ATl R 1%#EDDR3
P77 ADDR3HEH .
 ATBREAGREMN , EXBEER P XTMERRLENEZEY A FER,

127



Kbl

AEED

JPWR1~2: ATXER#O

SO A BUERE— ATX BIRERRR. 7 ERATX BRERS , FoRERRS
SEEOXNF , FAREGFRAEREERNEO L, MRARRKER , BRERR
B PRRRHMEERBIRED L,

A S 7T
MEWRZT WAL EERERRFED , WAL
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODUOMDQw.htm!

BINFF A OHEEBLERTIATXEFERR L, LBRERBENZET.

JCOM1: SfTimskiEn

HWEOR— 16550A BERBERIKD , UK 16 bytes FIFOs, EAILUEE—NBIT
®E.

128



SATA1~6: SATA 0

WEORSENBTATARERO. SN EOTUEE - NBRITATARE., BITATA
8% BIEEE (HDD) , EIARER(SSD), M*k# (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ TR
WEYINF ST WAL E SATAHDD , M4tz
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

SATA1~4: SATA 6Gb/s #0
SATA5~6: SATA 3Gb/s #1

/\ 52

W ETATARE hBEH LRHEMMBIFL , HI20 : BIFEE(HDD), BT
(SSD), FX3X (CD /DVD / Blu-Ray), EZi#1&iE25H1R %K F M.

FEHHLERETRE , HIWHDD , SSDAXERE , iz RENEZA.
XT# W ZR G ESHYERFTRE LT HHEF M.

E G ETATAMIBL I ITHRIOE . B , eI B TR HAKBEE K,
SATA LHIBImAERIEY IO , ATy, K T 1 & 22 H B WE R P4 O E4R

°

.

129



Kbl

JCI: AR <ED

O SHEARITRLLEE. NRNBEHITIT , TIEARNHBRE. RaLid
FURS , HERBLETEEER. THRE-—BEELE , B2450# ABIOSKRET

SERILIER.

<2,

O\
\
\/éo‘0

oo’

<
T

CPUFAN1, SYSFAN1: RS ®BR#ERD
REBREOXF+2VHRSEHARNE. MREHIVIREERRSEGEIZT,
BRTER —MERRIT X IR BEESNNRES I EACPUR FZHIEE, Hid
AEBRENRERE , —LRERSTRELERI TR E , BUUERERT®
Bl RERBAUEARNEMTANRSERGFEOD L,

% CPUFAN1 % SYSFAN1

E B EA R B LS R IEER CPU RSt B AR REER CPU BN,

WEONEMERFFEENGZS , BT Z% Command Center TELR#E
CPUM RS BE B ZEHINEHIZEE.

MR ERLRERGH G OEZFERENE | BRAETLUES —NEELEBE
BT REER%,

BB ZE , BRREEMEL T RKGEM F BT,

.

130



JFP1, JFP2: RS HEIRIED

X OHE R BEARFF X MERT. JFP1RMIntel* W71 BI/OERIEEMERE
W, HREFBEBEREON , BEAERAOMBOUGBLRE, MUBERBAFREN
BEEMED L, ARBIMEDBEERL,

@ SR T
VB T B K EERED , WAL -
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTg3NjMy.htm!

JFP2

« BEXZFOMRE , #ridD=AFK5IMRIERS L, ERIELEHEHRMNEMED
LHRRRARRELEK YA T I E

o RSB EMYIE T EEREDEEZAEIFPIL,

JUSB1~2: USB 2.0 " B#0

LEOTNEESRUSBARRE MR, Fla0 USBHDD , HEBMEM , MP3 K
2, T, BHERERS.

EEE , VCC 1 GND #2547 IE 1% 45 LUt 42 R BEAY IR 470

131



JUSB3: USB 3.1 Gen1 @0
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SRTHAZE.

JBAT1: &Rk CMOS Bhk
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HENRE

BRINREH EXBER THREREMRHE T RMIEE, UUATHERRENESEEE
17 Setup BF:

» ERERDHAHREEETEREL , ERBEITSETUP,

» WEHELDENRINE,

/\ 252

. WEXFBIOS REZEFREEBTRE , BERCOMSHLHMERURE, (&
BB CMOS Bt/ #Z4 585 BB CMOS ##% , 142 “Restore Defaults” 3#7E
BIOS## T <Enter> K& BikRE, )

o WMREFFE BIOS RE , BUWEREIINRE LU H N 185 HIBIOS BES| 42
BRI B E 50 K Ko

# X\ BIOS RERF
TENMLE , REFELTFHRPOST(MEBR) SR, YRBELHBIAUTERN , &
<DEL> B0 7[# A BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(¥ DEL @t \RE , | F11 #HARHRE )

MEMWESERBERBFRELRT |, MEPESH ASetup , BXHNEEFNRIEZ
WA LHReseti® , ERBHRGE. BHEALER R T <Ctri><Alt>H<Delete>R R E
BRE,

MS| 3 5MRA T FFR S 58 ABIOSIR B, &7 LUE “MSI Fast Boot” ThEEFR L&
#HGO2BIOS” T SR 7 4 LI F“GO2BIOS” &4 (Aik) , UE T RBHTRE
A E 3 ABIOSIE &,

IS FASTBOOT

FAST BOOT € ) o

F£"MS| Fast Boot"Hh R £ o
GO0ZBiItS "GO2BIOS" EI

ZEfEM “MSI Fast Boot” # ABIOSIREFRi , EHIALEZTE,
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#ABIOS 5, RREERMT,

BERN

OC PROFILE

HARDWARE
MONITOR

BOARD
M-FLASH EXPLORER

OC %&

SETTINGS

M-FLASH

[\ =52

« RBWEREFFhBmEn e,

- BHUREEARE, T EBRIRIETRES HRIET ™ EIRFELIELE,
. WREXNEITRE , BITEWELHZ BB RIER,

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

HHARERLFEREN CPU , AFEA BAAME, Rk,
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> CPU Ratio [Auto]
BETUR SRR BR AL H AR SRR Y TRM . S BURFERL R B8 SR ThRE R AT AR o

» Adjusted CPU Frequency
WHE REAENCPUAER, Rik,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

3% CPU tERIBIEER,

[Fixed Mode] EECPULLE,

[Dynamic Mode] CPULLZEFRIECPUM RN ASH &K,

» EIST [Enabled]
FFIR % A B B9 Intel® SpeedStep R, 2 "Adjust CPU Ratio" &3 [Auto] &Y ,
TR A

[Enabled] FFIREIST , BhASMAECPUBENMMARME, BRMUHLFBEHN
RHE,
[Disabled] KHAEIST,

> Intel Turbo Boost [Enabled]
FrE sk AlIntel® Turbo Boost, R FHICPUXRFLL T AERT L IE Ro

[Enabled] FRUDEC LA RASTHENKLN CPU . HNARERF
EELBRBB SRS,
[Disabled] il 2%

» Legacy Tweaking [Disabled]
FFREX AL ARESEZEERNRZRF(HIM - 3DMark 01 ) HEES B,

[Enabled] FF R LLThEER IR 3DMark 01 48,
[Disabled] EEil:87 201

» Ring Ratio [Auto]

& & ring ratio . BRETEBRTEREHNCPU,
» Adjusted Ring Frequency

R REZFEEM Ring AR, Rigk,

» GT Ratio [Auto]

BRERFEFLEE, ARETERRTEREHNCPU,
» Adjusted GT Frequency
ERSHENRRE FRE, Rk

» DRAM Reference Clock [Auto]

% B DRAM reference clock £, BRECEIRATERENCPU, HXFIHIAEN
CPUZR A LTI,

> DRAM Frequency [Auto]

RENFMRED, EEBRNTERIEBABE,

» Adjusted DRAM Frequency

EREHENNFRE, Rk,
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» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
XMP. (F BAFEEBEXH) RAFRENBMEAR, HRREIFXMP. BRONF

RAR I,

[Disabled] il 2%

[Profile 1] FHERENXMPAEFHEAREA profile! BINIRE.

[Profile 2] HERENXMPARFHEAREA profile2 BINIRE .

» DRAM Timing Mode [Auto]

ER NI FER

[Auto] R 178 7 R B R 3R 174848 HISPD (Serial Presence Detect) FTiR
Eo

[Link] AURPFHANREAFBERENFNF.

[UnLink] AURPFHINEEAFBERENFNF.

» Advanced DRAM Configuration

R<Enter>3 A F %, 1£'DRAM Timing Mode’ B i& & [Link] 5 [Unlink] & 3%
FRHE. APALINENENBERENEFNF . NFNFRERRATERES
TRERTERBF . HREEXTER , HERCMOSHIEH EMERINRE. (35
7EBR CMOS Bk /AR ZE 5 RBRCMOS BdE | H#t ABIOSIMEERINRE., )

> DRAM Training Configuration

R<Enter>H A FRE, FRAXANEFRRNBERN RS F, FREXEFREHRH
BEIE , REVRENTRERTEES , MREMERKE | HERCMOSEIEH
MEBMINRE. (BEBERCMOSEL/ IR E T RBMRCMOSHRIE |, 3 Hit ABIOS
IEBINRE, )

» Memory Fast Boot [Auto]
FRAXARFEERFNNH DR BARLN,

[Auto] g BHBIOSHEEE.

[Enabled] RERRE T2 EGEERFNNDRENEREE, B RF
HUE , AETBEZDRILNER , HENRREFIEE,

[Disabled] SRBHNEFERBLDRCHER,

» DRAM Voltage [Auto]

RENFHEE, WRIREN “Auto”, BIOS FHFRENFLE , REBATUFFHR
BE,

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
FRAXACPURNFRERNREEEER,

[Enabled] RELEFINERCPUBHNEFHERRBRESEE , HHHCPU
HRFHARIAE,
[Disabled] KILLINEE , HCPURNFERAT , A HAT’E,

» CPU Specifications
B<Enter>HAFRE, HFRESRETBCPUIMARMEM. B LUBTIRF4]
MR EHRLES. Rk,

> CPU Technology Support

HE<Enter>HAFRE, LFREERERRCPUXFNRINE. Rik,
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» MEMORY-Z
R<Enter>HAFRE, K FREETAARBNERRNEFNF. S SUEME
BN Kz [F5] RiFEILLES.

» DIMMX Memory SPD

BT <Enter> HAFRE, FREEREZEAFELE. Ri%.

» CPU Features
R<Enter># A T ¥ #,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]
WIBREABEERARGMLBESKE | BOLKFEHF WG, XPEARE
ELBERABORNNZYBHENTURNRITIES B ELER. AXfE
*, REMEBSITRANRS.

[Enable] FF & Intel Hyper-Threading £ 7K.

[Disabled] MRBERZR IR HT ThEEXR MU,

» Active Processor Cores [All]
AL RE R B R NZEE .
» Limit CPUID Maximum [Disabled]
FREXAT BH CPUID {E.

[Enabled] NF-ERIBWF XY RCPUIDEWIRERS , BIOS&R
FICPUIDMAEMBAE , LERRBIHH R —LREE,
[Disabled] fE ASSBR R RBICPUIDHI A B,

» Execute Disable Bit [Enabled]

B ThEE AT LARE Lk R BBM B KR RE LN R E. BWE—EREF
[Enabled] FF BNO-ExecutionfR# Flfh B B M EE R,

[Disabled] ESzil 4018

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
FF R X AIntel B MR,

[Enabled] FEIntel BERLEAR , AFE—& BN LENTRIRL S XBEFR
RIRERSE. RERARTBEMNSNIRE,
[Disabled] Szl 41

» Hardware Prefetcher [Enabled]
FF B X ACPURE 4T ELES (MLC Streamer prefetcher)o

[Enabled] AVCPURH R BBEMNESAANFESTEFE L2 BF
B/, EIR DR FEEET E.
[Disabled] KHICPURB#TF8R .

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
FFIBEHKACPUM B TELES (MLC Spatial prefetcher),

[Enabled] FRESERBSFTAMIDLE. AOBREFLR , RERE
R ARFHERE,
[Disabled] CPU {UiREVE R B R B F IR,
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» CPU AES Instructions [Enabled]

FFE =X MCPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) X #.
Y CPUXRFILIhAERT thIUH L,

[Enabled] FBIntel AESX#,

[Disabled] XHIntel AESX#,

»> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

ATFF R EX A Intel & RIAEE MR THEELUR & CPU . o
[Enabled] CPU SR £AE CPU RUMEREE,
[Disabled] KIAAINEE,

> Intel C-State [Enabled]
C-state —FFEACPI & LKA B B8 s R B H AR

[Auto] iR B HBIOSHZRE,
[Enabled] BMNREZRRE , FERRHDPCPUINFE,
[Disabled] Ezil: 4oL

» C1E Support [Disabled]

FFR XA TUR 2 22 R CPUBERE . 2"Intel C-State” I /5 B LL W H
[Enabled] FF/E C1E ZhaEm A CPU SR A e F BAE 72 22 R B 15 & A8 #E
[Disabled] KA ThEE.

» Package C State limit [Auto]

IS VFARIERCPU C-state R ARAZNN T EEERE. % "Intel C-State"FF B
B T I

[Auto] IR EMBIOSEHFERE.

[CO~CTs] HHERMNEEEAR CTs, C7, C6, C3, C2, AF CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]

REASER (SSD ) FFEHKPFA iRST & Intel Lack Tiny Thék, HREM CPU X
It Ih 883 B Intel C-State”FF /5 AT LL T H ;N

[Enabled] IERBAIOR BT AL | MRESEERE,

[Disabled] R ThEE.

SEE © X4“Intel Turbo Boost “ ER AN THTA S HA. .

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
3 CPU Turbo Boost #3i& BK A ETDPIh R R,

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

1 "Long duration power Limit(W)" 1% & B [A] TDP 4 358+ 8]
» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

I CPU Turbo Boosti = 1% & % i B TDP Ih R 41,

» CPU Current limit (A) [Auto]
FCPU Turbo BoostiE X i& B R KBRMRH . HERETRENRKERE
B, CPU £ BZIBAMER D B,
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> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
HLRROCPUXFU RN L TE R, EEATERENEREOR , ATULLE
RECPURM, 4B REMIIEREIIFIINRERTLIE Ro
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ERPX

R 8 B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH %51l (MS-7A01 v1.X) Micro-ATX £
WiR., ARKBIEMIRIKA B85 SR, RESRERRRE. BEH KK Intel
LGA1150 4R ER , B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH RII§ 2 RIGEBMEERE
EHE FWEKT ABRYE,

= D
Top : mous:
Bottom: keyboard CPUFAN1

USB 3.1 Gpn1 ports

DVI port (B85M PRO-VD)
HDM! port (B85M PRO-VH)

VA port
Top: LAN jack
Bottom: USB2.d ports
Tline-n SYSEANT 3
M:Line- Out 3
B:MIC-Int =
[
PCI_E1
PCI_E2

==

SATA1_2

D PCI_E3

JBAT1
oo

JUSBZ = i

JCOM1 SATA6 SATAS SATA4 SATA3

B e e

JTPM1 JFP2

143



Pl b

EHARBAE

XEWEER | = XIF LGA 1150 FEEMEMA Intel® Core™ / Pentium® /
Celeron® 232§
miiE = Intel®B85 Express & F 48
XWiEM | = 2% DDR3 i , XEEESHE 16GB
= %32 DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
n WIEETEEEE
= %% non-ECC. un-buffered rciEi#
E S | = 118 PCle 3.0 x16 &
m 2 {E PCle 2.0 x1 f&#&
REETRF | = 118 VGA EEE , XBEBITEHDIE 1920x1200@60Hz, 24bpp
= 1 {8 HDMI ;E##8 (B85M PRO-VH) , X ERITE RS TE
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz
= 1 {@ DVI-D %1% (B85M PRO-VD) , X ERITERS &
1920x1200 @60Hz
itz = Intel B85 Express &} #f
- 4 {8 SATA 6Gb/s EI#Z1E (SATA1~4)
- 2 {8 SATA 3Gb/s 2 (SATA5~6)
- %$E Intel IRIRFEREF T (Intel Rapid Start Technology)*
- X3% Intel EEELRIEM (Intel Smart Connect Technology)*
* 328 Intel Core RFIREERHEE Windows 7, Windows 8/ 8.1 1
Rk
usB i | = Intel B85 Express & #8
i - 418 USB 3.1 Gen' {218 (2 BRAER , 2 Az USB
BEEXE)
- 618 USB 2.0 E#8 (2 ANALER , 4 BAKNE USB 2
BEXE)
X = Realtek® ALC887 RIS 1
A% = Realtek® RTL8111G Gigabit #85% 1% 488
Lt i = 1 {8 PS/2 g8 E R
= 1 {8 PS/2 BREREE
= 2 {E USB 2.0 EfE
= 2 {E USB 3.1 Gen1 E#iE
= 1 {8 HDMI jZ#:8 (B85M PRO-VH)
= 1 {8 DVI-D # 18 (B85M PRO-VD)
= 1 {8 VGA EiEiR
= 1 {8 LAN (RJ45) Ezi8
= 3 EERIEE
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ARET

1 {8 24-pin ATX EBRIEE

1 {8 4-pin ATX 12V ERIEE

4 8 SATA 6Gb/s $#58

2 {8 SATA 3Gb/s

118 USB 3.1 Gen1 #£8 (AT SHEfH 2 8 USB 3.1 Gen1 E#1R)
2 {8 USB 2.0 #88 (AT B 4 {8 USB 2.0 E#:i8)
1 {8 4-pin CPU RS #5E

118 4-pin RiKABEE

1 EERER

2 EREEMRER

1 EARREE

1 {B&EBR CMOS ZhaEBkAR

1 BF5IEE

118 TPM Hi#E#EEE

BIOS ZhaE

128 Mb flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
XEZEF

R+

Micro-ATX
9.1x 6.8 &M (23.1x 17.3 %)

HHES CPU MBAFAR , BEHMER LA

http://www.msi.com/cpu-support/

RAESHBETHNEEAL , FEHRER MY

http://www.msi.com/test-report/
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HiR

B85M PRO-VD
PS/2 BR

=
=

@ USB 3.1 Gen1

PS/2 @8

B85M PRO-VH
PSI2 BE

o =

USB 3.1 Gen1

PS/2 @88

VAN - = =4

7R BIOS &RE , PS/2 /N EIM USB BB T X S4 & S5 HEIRER, BUFLE
TRERAE R G S4 R S5 REE,

MERESER
LINK/ACT —f&5,m=,co1—SPEED
LED - LED

LED LED jR%& B
Off RERF

Link/ Activity LED P :

(BRI THEES) ki SRS
B ER B
off E#E=E 10 Mbps

Speed LED

(RER) @ 8% R 100 Mbps
% {EIEE 1 Gbps
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RETREERAHRAS

HERHECPU K, BSERL CPUBRAR , BRBRAUARRARREE. FRTIS
5%, ERR%K CPUE CPU MBAR. TEMNRKTMHEME CPU BEHIRZA,

> s E#E
BEEEZS CPU & BB %o I
http://youtu.be/bf5SLa099url E F

1. RENRIERNVE,
2. HENRHER, LEFEZE LM,

VAN = 7

FEUHGE CPU RS CPU JEAD.

3. BMEHEREHESR , & CPURTER , RE CPU RAEREFEREL,
4. BRETEBNE,
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5. BTH4R, PP LESAEN CPUBEERE  F2EE PP LB | HRERK
B CPU , % 4A PnP L& REFEEEM,

6. £ CPU LAH92K—EENBAE (R LHABF) H8) CPU B#.

7. REEHIRLEN CPU BFEE,
8. MEARBKRLEMER K ABHFREEARERS KR , NEEEZRREOA

Lo

9. HEBREREOTER, B4 AN4ETREERRRAAR. BEFREgR
.

10. BEFHRFERNMFHEEEL.
1. &#&# CPU BURFHRIZE TR LAY CPU ABERRAE T,

Pl b

VAN = ==

- TR CPU M#EFEH CPU BRHEBRH#.

- RREECPUK, EREBERE CPUBEBLREAE,
- BEBTIBE CPUMREE  #EHZERARZEMD,
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REEEN
CL=% E- [=]

BE LB ECEBEEN T E.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

« DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.
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REER

JPWR1~2 : ATX EREH

BLEEARE AT BRMER. ERERHERE  KERRUEERET. &R
ABBERNE , BREENE RN ERER,

[T
CLz, (=1
HELREEERERN L,
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

VAN = %

B R HREZTIFTEE ATX BIRHER | LR EBIREEEE,

JCOM1 : FF5I#EH
AEFREERER 16 AT FIFO 1 16550A BIRBES, LTEEE LFIZ

B,
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SATA1~6 : SATA 8

AIEBBEE SATANE , IKE—A SATA #B., SATA £EIIFER (HDD), E
RETERE (SSD) LAR KA (CD/ DVD/ Blu-Ray).

® D=0
BEERERS SATA BRH %, -
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1_2

SATA1~4 : SATA 6Gb/s #&H
SATA5~6 : SATA 3Gb/s &5

[\ s
« BHSATARBTEBVER. HIMER, BERERERLIR KB (CD/ DVD/ Blu-
Ray). BSHELZBHEHF M,

ZHEHMBRAER, EEEREERES SATA RETLURMEE. FSHK
R SATA BRI FMH L ERH.

FE B SATA HHREEIB 90 B , U BB ERFELER,
SATA HEAR I B BRSMBARML | B AT I 1 5 T AR LU AT B 22
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JCI : HEERFARURH

AEER M RGAR B TER. ERBAITHE  SRORRFABMES , ARER%
ZRE , YAER LBRBEAL. FEA BIOS REERX FIBERILICHAL

&

<2,

9
V' N
O

O\

CPUFAN1, SYSFAN1 : BR ERER

EAREREEXE +12V HREAR. SIRRARERRERERSERAE AR
ERRERERRET AR , FREMA CPU ABRGIAE. FBLRMERRERE
HEE L, BOMEARIEIRENRREAS  FERRITRUESR. RRABTE
EE-RREARER,

[\ ggEm
BEFEERZEHMLSEERS CPU R , BUAHISIHEIEEEAR CPU B
A,

S ERMEEIRY ERERFIEHIR M, BEE Command Center = , fit CPU R&
MR BB BRI H S MR REIEE,

WMEHK LW RS ERZERABBTE , MBELEMERGRGE | FLBRESE
BEEEERE RS,

F-RBAHE , EARAMEHRCEHRE  BRARERFRHZHEY,

.
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JFP1, JFP2 : RifEAREEE

EEEERRNEEEREBER LED BRE. JFP1 MRERE Intel® EARE A/ & HiE
REHRE, WEMASTEEM M-Connector BiZFEMI{L 8, MRERN HERE
t M-Connector B3 , B#§ M-Connector BiZEEZ Mk LB,

CLz=7
BB LBRERGERERL 7%,
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 “or,

[\ gsmm
- WREES , WLHERNZAEYRBIEBHR, FikLEETRR M-Connector B
FER LR TR BIERE AT 6 R A E.

- BHERNEREREL JFP1 BELRE.

JUSB1~2 : USB 2.0 {EFx#&EHE

ARTRA LB SRR USB M , 20 USB @8k, BAIMA#. MP3 B, BXRM. B
BHEREEEEE,

VAN = =4

FEEE VCC K GND Kyt B R EREZ L B AIE R
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JUSB3 : USB 3.1 Gen1 &7 &5
USB 3.1 Gen1 E#i8E THA USB2.0 R E , &

(SuperSpeed).

X BEH 5 Gbit K EHIRE

=]

EHERE]

/-

JAN

AU S 1TIBARY USB 3.1 Gen1 HEARE#E USB 3.1 Gen1 #&EH USB 3.1 Gen1 &

al

« FBEE VCC K GND HY#t iy E 78 [E REIE 2 L 5B 15 AR IR

B8,

 EMIER
RIETUETIMR O E R | SRS Intel® EARMA/ 1 s

JAUD1

FHARE.

=0
AX.
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JTPM1 : TPM #4855
REEFEIERNTEILLEHE. EZHEEZHE TPM Z2FAEAFM.

JBAT1 : 7&K CMOS IheEBkiz

FHARAE—E CMOS RAM , 2R A #R L /MEE B RRERMRE. CMOS
RAM AT ERHESRBEE , ADRBEERK. ERTERAKRE , FHUERA
7&K CMOS RAM,

== ' (O
REER AR ER

VAN
TEFEEMMAET | MU BRI RS # BN AERR CMOS RAM., BEARIG S 2 A B R B
B TE  THERFEBEMETER CMOS RAM , L% #IRZE,
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PCI_E1~3 : PCle &7 iH#
PCle f&#X% {8 PCle NEKNER .

PCle 3.0 x16 @

VAN - = = =4
FEABBRIET 0, BEZCHBYRETRR. #HRRET +~RAFH , RERE
FIRT AR R ENRIERRE,
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E—RERLT  BARRERER{BWENNE , RESEMERR. REETHIER
T REE B ARRE:

" RGFAMEERERERALS  YEREBITRE,

" SRR EEEH“A@HIJJEM

/\ sezm
- WREBE BIOS REH , RFMELHH , FHER CMOS EHLIEIEFRRRE, (FF

(FFSFIER CMOS TEeRkAR H#4H HEB: CMOS B4, # BIOS BJE Restore
Defaults , H# <Enter> L/(Tﬁﬁa’z‘a’z‘ o)

© WRETRE BIOS RE , BRI RARRE , LBRRAEEBEREERL
R,

¥ A BIOS RB&E

B  REHEMA POST BIMBRAIR) BF. ETHASHREHBE LN &
& <DEL> ## , EARERR :

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(¥ DEL %17 BIOS BRE , ik F11 Bi{TRAKEE)
ERRTRENASHE R ZAIRE DEL @ , MHEE#A BIOS RERE , BEMR
#RBARA , BEMME , REHEK RESET 2B 8. BAUFRKT <Ctrl>, <Alt> &
<Delete> &R EFTBIH

HWESRMB-EHEEA BIOS FRE, H—ZF MSI Fast Boot X #& GO2BIOS (0
TE), IRE MR E B GO2BIOS kil (BE#EH) , TR AIEREHE BIOS

RE,

1S FASTBOOT

FAST BOOT € OFF

2085 - Eor\gg: cl;gst Boot 2 1%

/\ s

FBSE R % MSI Fast Boot B , BUZEXEA BIOS BRE,
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EABIOS RER , TRAMNTEMT :

BRI -

BAMSEE
E# OoC &5

GENIE #
SETTINGS . OC PROFILE

BIOS #& =~ HARDWARE egg
y. MONITOR BIOS #¥

BOARD
M-FLASH EXPLORER

RRRE

EIRE

SETTINGS

M-FLASH

VAN
- FEEADERBHEEEHEEITRE,
o BEFRBEABENKNES | AWEEXRTESERE AN XREEIE

2 o

« BETREBBEE , BEMRF OC Genie TRER BB,

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
ELEEBER A CPU, R | Ring AR, KH.
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» CPU Ratio [Auto]

AIFFRE CPU 1358 , BURTE CPU BARIEE ., 41HE CPU XEANAESHERE,
» Adjusted CPU Frequency

AEFRAREE CPU AR, WM,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

ATERIE CPU HSRIRMERN, ABIERE CPU BAAFH I EET.
[Fixed Mode] $4%E CPU 1548

[Dynamic Mode] CPU f&#8k CPU B REERE

» EIST [Enabled]
ZAIE B ELBARA Enhanced Intel® SpeedStep #iflf. ZIEFEE "CPU Ratio" 8% [Auto]
B EETR.

[Enabled] FRF EIST BAEREE CPU MEB R AR , TLURD FHERR
AR
[Disabled] BARA EIST

> Intel Turbo Boost [Enabled]
ZATEBIREBARA Intel® Turbo Boost Hhf, ANIBFE CPU XBAINAES EETR.

[Enabled] FRAIIEE , EBERDMERER , RXE BB CPU MEkE
EIBR
[Disabled] BERAAZhAE

» Legacy Tweaking [Disabled]

AIEBARRBARA LI AL | RER B BEMIT BN KR8 R 123 2R
[Enabled] BARKEZZh BETE BEROR A BB IS 1S B B S Y R BE
[Disabled] BARAAIh AL

> Ring Ratio [Auto]

AIERE Ring 1558, BREBE K CPU MEEME.

» Adjusted Ring Frequency

AEFRAEE Ring WIEE, MR

» GT Ratio [Auto]

AEREANEEFRERNOEE. AREEK CPU AT E.

» Adjusted GT Frequency

AEBEIARENEENRERNEAR, HE,

» DRAM Reference Clock [Auto]

RERECRENSERR, FUHER CPU MEEME, &NEE CPU XEARINEE
FTEER.

> DRAM Frequency [Auto]

AIEFRE DRAM X, FIBERMBLZRBEEDE,

» Adjusted DRAM Frequency

AEBERARRTREEBNER, HE.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]
X.M.P. (Extreme Memory Profile) it 2 LR R B M BIAR T, AEFLBEEM
XEAMEES EET.

[Disabled] BERAAZhAE

[Profile 1] fEAREF. XE®XMP CREEEN profile1 BIAR

[Profile 2] ERARERF, B XVP RIEREEAMN profile2 BIARE

» DRAM Timing Mode [Auto]

SARREC M FER,

[Auto] FaECERE1E4E L #9 SPD (Serial Presence Detect) B Bt ER
[Link] HEAEFBEREMACREBENRT

[UnLink] HAEAEFDREMCERBENST

» Advanced DRAM Configuration

T <Enter> @it A\ 7122, AIEE 17 DRAM Timing Mode 5% [Link] % [Unlink]
, TRHRTFIRE , FREVREENICREBEENRF, BELREBRFRE R
RARESETBEREZMBNER. EREEERR , FEKR CMOS £, AIER
FRERERMEE, (FESBIERR CMOS ThaEbkiR/ &4 , ¥ A BIOS MARMERE. )

» DRAM Training Configuration

R <Enter> S A\ FIRE, AEFMRSEIE DRAM BEFRMEX, BEARE 7R
BRE  RMAUESATRERBELMBOER. HREEEEK  FHFK CMOS &
ﬂlﬁf( EEFRRERFREE, (FSEBER CMOS IhaEdki & , ¥ A BIOS A
RRRE, )

» Memory Fast Boot [Auto]
778 R R S B B R R R 1R B 9 40 4R R AR T BE

[Auto] ZIHEH BIOS BEBIRE

[Enabled] EEEEE2EGEARBRARBRER, 2RIERBRTES
R EREAT T EMRAITAR , LU BB R

[Disabled] RERS MRS EETRERARAR.

» DRAM Voltage [Auto]

ZK{ETEEEETEE%E!L BRRED (Auto) , BIOS BHBIREER , RELCLARLF
BRE.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

AEFRBEEM CPU Bl ERE | REMAKBLBEAENIIEE,

[Enabled] MEEMA , REBEMEAE CPU I ERSESRHEEN
B BESAWEENTER
[Disabled] BARAA T ALY R B B A BIOS RE

» CPU Specifications
R <Enter> SN FIRE, FIRERRRHE CPU WAL, Bk [F4] HEREAEE
A2, MR

» CPU Technology Support

T <Enter> @EANFRE, FREBTRE CPUMXENBRKLN. HH.
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» MEMORY-Z
BT <Enter> @A FIRE, FREBTRECEBIERERRT. iR [F5] B
EAZELME.

» DIMMX Memory SPD

T <Enter> @A FIRE, FREFTRTETREAS. W

» CPU Features
T <Enter> @ A TiRE,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

B A Hyper-Threading # iR BRI 25 , 77483 @8R R R 8 A & 1 R R
. HEMRSRERANERORAMBETRERATESHWEBIRER, BK
—R , REMEEN AT KIBRA. £EE CPU KBRS EER.

[Enable] BUA Intel Hyper-Threading 1

[Disabled] WMEERZERXIE Intel Hyper-Threading $1i7 , =R LLEE

» Active Processor Cores [All]
FIEREERRNEERZOBE,
» Limit CPUID Maximum [Disabled]
AIEB RS BME R CPUID BiE.

[Enabled] BIOS PR CPUID & A{E , UBRT X BN AR EERR
it REELNAMREE,
[Disabled] FERERBEAN CPUID B AE

» Execute Disable Bit [Enabled]

ApEGE S —ESMOEREBEFTFRRY  tHRFEEREARRANTHERE
B, BEEEAERRMAE,

[Enabled] BARX NO-Execution 1R 38 LA 52.9% B 5% 35

[Disabled] BBRAAIhAE

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
ZTE B RS EARA Intel IEERAL B,
[Enabled] FRERLEN , RETERSEABBEEERE  SERTE

°

[Disabled] BARAAZhBE

» Hardware Prefetcher [Enabled]
718 B Rk =k A A i B8 TR ENBR h &€ (MLC Streamer prefetcher)o

[Enabled] AFFEETEEG BB R RARREIMERERNEESE L2 R
B, LIRS CPU %8¢
[Disabled] BERAAIhAE

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
ZIEFARRSRBAR CPU WERE FEERBR ZhAE (MLC Spatial prefetcher)o

[Enabled] R HEAREGI RMEE R | SUR D EEUREV RS R | 3
BRERANEE
[Disabled] ERMBREREENRIG
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» CPU AES Instructions [Enabled]

A TEBIRREk BIRA CPU P i Z % (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Ih&E . ANEFE CPU X EANAES EE R,

[Enabled] BARK Intel AES Zh&E

[Disabled] BARA Intel AES ZhAE

»> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
AIEBARKEREAR Intel JEFE R BESHETHAELUE & CPU (B &
[Enabled] CPU BRERHE CPU U IRERE
[Disabled] BARAAIhAE

> Intel C-State [Auto]
C-state 2 ACPI EEZH N RE R BREERAM,

[Auto] AIBMH BIOS BERE
[Enabled] HRAREEEE K SREHEEE
[Disabled] BARAAZhBE

» C1E Support [Disabled]

AIEBARKERBARA C1E ThAE , LURE CPU MBS EIBNER, FEX Intel
C-State 5% % [Enabled] 3T &H 3,

[Enabled] BIRK C1E Zh&E , 1K CPU MIBRHEXERER | LUZHAE
o
[Disabled] BERAAIhAE

» Package C State limit [Auto]

AIERIE CPU C-state X , MERTE , LUEEFREZ M. FBEFE Intel
C-State %% [Enabled] T &H K.

[Auto] AIEH BIOS BERE

[CO~CTs] HESHBREHBEMRA CTs, C7, C6, C3,C2, CO

> LakeTiny Feature [Disabled]

HEREERE (SSD) BIXEIR IRST K9 Intel Lake Tiny Hiifi. BREN CPU X&
ZRIhEEAE B Intel C-State BIRKBSLLTE R

[Enabled] PI3REAE 10 B WARERALLUME SSD
[Disabled] BAPAAIhAL

Note: A1 B 7EBIRL Intel® Turbo Boost Zh&E# 7 &R R

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

AIEFRTE CPU 7 Turbo Boost = , REEMK TDP ERMRE.
> Long Duration Maintained (s) [Auto]

ZNIEEEEFE AT "Long Duration Power Limit (W)" B9,
» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

ARIEFRTE CPU 7 Turbo Boost = , EHREK TDP ERMRE.

» CPU Current limit (A) [Auto]
ZARIEFRTE CPU 7 Turbo Boost X ER LR, EREBISERE , CPU FF%
R SERUBEETR.
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> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
BELIHEE CPU XEATNAES @R, ELIZIET Turbo Boost X E CPU
TREZROBMNEELE, BLEAE CPU XEADETEER,
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HZ<FE

Z M E$B85M PRO-VD/ B85M PRO-VH 3/ 1) — X (MS-7A01 v1.X) Micro-ATX Y #'—
R—RESEVEFVELZE, BICHYHFESTEVWET, B8M PRO-VD/ B85M
PRO-VHY =X I H—R— REBENI AT LBEDOHIZA >V FTIBESF Y T+
Y REEBLTVET, BFOA > TILGA11507 01 ¥ H KIS L 2B85M PRO-
VD/ B85M PRO-VHZ ) =AY Y —R— RFEHEE TO7 IV I FILTFTRIKY
T7SYRT7A—LVY)1-23a ERHBLET,

LAF7Ih

I N
Top : mous:
Bottom: keyboard CPUFANT | Il |
JPWR2
USB 3.1 Gpn1 ports
DVI port (B85M PRO-VD)
HDM port (B85M PRO-VH) [H] [H]
Top: LAN jack b= o
Bottom: USB2.q ports § §
o o
M:Line- Out| =3
B:MIC-Int E - — -
[
.
PCI_E1
PCI_E2
N\
=
O g i
D PCI_E3 'ﬁ'
JBAT1 D:[
E=
JUSB2
ERE JCi
EEBER EEEEI
JCOoM1 SATA6 SATAS SATA4 SATA3
e j==l=.=
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I —R—RO4H

SHECPU ® LGA1150%t 5 St 4R Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® 7"
Oty HEHR—K
Fyv7Tt ® Intel*B85 Express¥ ¥ 7Y b
Y~
SBAEY | m DDRIXEY RO Y h2A#ER, HA16GBHERTAE
= DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz% # 7R — ~
B FATLNFAYRILXEIVT—FTOF ¥
® non-ECC. un-buffered X E ') ZHKR—h~
HIRAQ ® PCle 3.0 x16 A0 Y K x1
LA = PCle2.0x1AQY Kk x2
FA2R—K | = VGAR—b x1, BAMBBE1920x1200 @ 60Hz, 24bpp%& H
Jd5749 R—k
IA = HDMIZK— k (B85M PRO-VH) x1, JAMBKE
4096x2160@24Hz. 2560x1600@60Hz% 7R — K
= DVI-D/R— b (B85M PRO-VD) x1, & AHRIKE1920x1200
@60HzE HR— K
ABRL—2 | m Intel B85 ExpressF ¥ 7Y K
- SATA 6Gb/s7R— K x4 (SATA1~4)
- SATA 3Gb/s’R— k x2 (SATA5~6)
- AVTILZYERAZ—KNTY /O (Intel Rapid Start
Technology) % # R— ~*
- AVFTIAI—KNIZRY 8T /0O (Intel Smart Connect
Technology) % # R— ~*
* Windows 7 &Windows 8/ 8.1DRETA > T )LCore 7Ot Y %
HR—-MLET,
UsB = Intel B85 ExpressF ¥ 7+ v ~
- USB 3.1 Gen1R—h x4 QEDR—KNFIONZKILIZTH
), 2B0R—NEAZBOUSBIR Y X —EH TH A THE)
- USB2.0KR—h x6 QEDR—KNFIONZILICTHY) . 482
OR—RNFRBOUSBOR Y Z—RETHIATHE
F—F 474 | » Realtek? ALC8871—F v ¥
LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LANJI> hO—5—
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Io/XxJLa
08—

PS/2%—R— RAR—h x1
PS/2X D AR— K x1

USB 2.078—k x2

USB 3.1 Gen17/R— bk x2
HDMIZR— K x1 (B85M PRO-VH)
DVI-D7R— k x1 (B85M PRO-VD)
VGAZR— K x1

LAN (RJ45)7R— k x1
F—=FAAT Y YT x3

24EVATXA A VBRIAR Y Z— x1

AEATX 12VEBRIZR Y 22— x1

SATA 6Gb/sT% Y & — x4

SATA 3Gb/sT% Y & — x2

USB 3.1 Gen1% Y 22— x1 (BINOUSB 3.1 Gen1/R— h2&
HR—K)

USB 2.00% U &2 — x2 (BIMOUSB 2.0R— MEHR—N)
4B CPU7 7% 92— x1

AEVVATFAT T AR B—x1

702 MNRLA—F 4 AART Z—x1
SATLNZILARI B—x2

T=ABRE Y-V R—x1

21)FCMOS + /¥ x1

PUTLR—RNIRIR—x1

TPMEZ 21—V 2 —x1

128Mb7 v 1

UEFI AMI BIOS

ACP1 5.0, PnP 1.0a, SMBIOS 2.7, DMI 2.0
EAE

Micro-ATX3 &
9.1in.x6.81in. (23.1 cm x 17.3 cm)

o] mE 3
H—

BIOS##E

¥

BHF OCPURIGRIE TREWebY 4 REZSBIZE LV,
http://www.msi.com/cpu-support/

F

B

BHOXEVED 1—)LRSIRRIC DOV TIE TaeWebH 1
NEZ SR &L hitp://www.msi.com/test-report/
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I/0/XF )L

B85M PRO-VD
PS/2XIOA

@ USB 3.1 Gen1 T":T Line-In
=l Line-0
IEI Mic.
IPS/2=F—7K— k
B85M PRO-VH
PS2RX ™A LAN o
@ USB 3.1 Gen1 T"::F Line-In
__ | = = Lin(e)-)O
@ IEI I§I Mic.
IPS/2$—7K— k HoOmI Ve USB 2.0

/\ g

774 )L NDBIOSFREIZIE, PS/2EUSBR— NdS4 £S5R 1 —T7E— REHFR—
NLEBA, BRAXEFL TSABLUS5ASERLET .

LAN LEDA 227 —&—

LINK/ACT —{= —=—SPEED
LED - LED

LED LEDIR & £
1) \
Link/ Activity LED Off I ILTVREA,
IVoITOFaE | BE DO LTVET,
TLED) ) F_ANBEHTT,
off 10 Mbps DB IZHE
Speed LED =
(AE'— KLED) #e 100 Mbps @B {5 HE
FLZ 1 GbpsDBEEHEE
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CPUB KT E— RV DEE

CPUZEIWHIBBEICIE, F—N—E—REH<. TRICIATLAOREMD L
HIZE—RI Y UNCPULEET D &S ICHELCRYFITEEVY, TROFIE
ICHE2 TIELKCPUECPUE— R VU ERBL TSEEV, RKEFEERD LR
ENHECPUPI Y —R—RBEENHKEBEREET,

) errRbL—2a> E#:E
TEFRLAICTCPUEE— RS> o DR it e srcr I
BTEET,

http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. BABMBNUEBERTO-—FT12ILN—%&HILTERILET,
2. LN—HNBAEABNEICSI2RshDE, O—F12ITL—MNFEBHICE

VTy NOEREEBCPUNEEMNE VT EZ ),

3. CPUDYIREZVYTY NOBIEADETLSEE W, @IFLY),. CPUEYTY
MCFXYRAFEEB <, F2F<ICCPUEZTALTLKEE WV, CPUANE
LKYTY MIRE>TVWBZEEZBEBLTSLEEL,

4. BRTL—KEBOFET. UT22ar/TOTICEBYRAZE, BRTL—
EWIAEDEET,

169

F

B2




5.

BRLN—ZTATE, PP Y Y THABBWICCPUY T Y KA SHANE
Fo PRPF v v 7 BIEMICRTHEVTIEE VW, YHF—KR—RASCPUESL
TRETDHEEE. BIFPPFY Y TETICRLTLKEE L,

MENERBMECPUNBRDITLENZSHIZ, CPUDLIZEVBORR—ANE
ERETF—7)EHZCRHEL TS,

XY —R—ROCPUZ 7Y ARIRZ—HRULEHL T EEV,

T7OOT=TAF 77 ARV E—ICE<FAICCPUY—F—Z&[I, D
DEHEANIHF—R—ROBEERICEDLSCPUV—F—2BEFT,
CPUY—Z—DOEDO2DEHEEIF—R—ROBEEBNRICEDE., JUY IEN
BEETH <Y ERETHULIAKET,

L EDOZEHENELLEHSNTVBAIY—R— REBRL T LT,

. B#BIC, CPUZ 77 —T IR Y —R—ROOXIVZ—ICERLET,

¥ H

Hy
=

SRFLERBI DI, BTCPUE— RS OH L2 B YRBSNECEER
BLTEEL,

VTy NOFIENBTSRFY OBH/N—dETHEVTEE . CPUESL T

RETIEEMRE, COTFXFYIOH/N—ERKE L, YTy hOEZERFELT

EZ.

BHMOCPUEE—RZ2D/0—5—EBATRE, B/ICOVTRREBROHAE
EISRIEZ,
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XE DEE

TR7 KLRIZTXEY DR 1 52EETFF TRRATEE
F. http://youtu.be/76yLtJaKICQ

« DDR3XE!EZ1—)LEDDR2XEES 1—)LIdHEICYER - BIHHEED
BN S FCA, FREBFDDRIXEUROY NE#EL THV), DDRIXTE
UEZ1— )N EXFFABEVFET. FxETHEDDR2XEUED 1 —LIdZFl
HEITEEA,

s TFATFNF Y 2RAT O ERERMCTIBICEEA—X—H—DRA-—XEIED
I-LERELTSES L,
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ABIXRI B—

JPWR1~2: ATXBRIZR I 52—

ATXBREEHELET, BROBCEIRIZ—0HE EELTRETL A1)
ELRATEZ Y, BRERIXIZ—07 Y VOHEEADEREEL <EhE
nEv,

-
CL T W CIpHO)
BERIXRVZA—DEY I T EEETFTEATEET,
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

ARGBELRECHEESEBICEH, INTOERT—TNEEL<ATXERIROAX
—ICERGLTVIREN B ET,

JCOM1: U FIIR—RNIFRIH—

16550AF ¥ 7 ZRAL £16/N4 RFIFOILTF—REREAZTVET, ORI R
=P UTII VAT LRBMBOS IV TINTNA A ERETER T,
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SATA1~6: SATAIXR OV & —
ZOAXRVR—REEESATAA >V BZ—T IAAR—KTF, —2OIRIZ—IC
D&, —DOSATATFNA AEFERTDEN TEE T, SATAFNA AR T 1 R
I RZA7 (HDD), 75 Y AXEURTAT (SSD)&KF KT« 7 (CD/ DVD/
Blu-Ray) 2 E# £ J,

O errRpL—2a> 45
SATA HDDDERH) 1§11 755 E E 7 A THBTEE T, -
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1~4: SATA 6Gb/s %7 & —
SATA5~6: SATA 3Gb/s 1%V & —

VAN - =

B DSATAT /NI REBFN SERT—TNELBELFET, TALET/NAR

@71 RORZA7 (HDD), 75V AXEURSLT (SSD)EXFERS AT

(CD/DVD/Blu-Ray) & & & &F. #MIC2VTRHT/NARADYZITNEZSHE

<rEEV,

ZLDOE1I—Z—T—RIEAEVSATAT/NA REZSBELFE T, HIX

(#, HDD, SSDEXFE RS AT, T—RARICEEEhFET, EEDFHMIZOVT

BT —REEGSATAT/NA RODABDONZ1 TN ECSBIEE (.

o SATAT—7)LI0OER EDAEIZHT BT E V&S TEESEE V., F—X1E
KERCTHBEMN B ET,

o SATAT—7 L OFEiHENE—TF AL, AIXN—IADEHDE=HIC, F5HEIRY

R—ICEH TR EEPBOLFT,

F

B

173



JCHM: T—AB Y —O% V5% —

COOARIE—ICR2EV DT —ARA Y FEEBELET, T—RAER TS ERK
EUH—=ATa-RLET, YATALRCORABRESHAEHEh, BEXY —
IHFEEICRTENET, BEXYE—TJEHTICE, BIOSEHZRVWTX Y £—

DEHELET,

<l
2,
5
<

\

Q

CPUFAN1, SYSFAN1: 77 BRIXI Z—

77 VBRIARVZA—RBH2VOBH T 7 U EHR—NLET, ZRRILEZATA
N=RIOIFEZRFY7EY NEERBIZE, CPUTZ7 OV MO-LEZRAYT
BB, AE—REZH—FEH0, BICRFEhLT 7 E2EALETAEEY
FA, BFINTOT 7 VEBBLTLKEE VN, BHOZRATFLATF A IY—
R—RICEHRENE<T, TORDYCESCBRICERENET, ZATATT
CEMNAONAARSS ATLAT 7 VARV E—CEETDCENTERT,

CPUFAN1 SYSFAN1

CPUX—H—HHRTZ 77 ESBL TS,

ChSOIRIEZ—GFAN—R~N7 7> ~NO-NLEHYR—NLFF, Command

Centerd—7 1 UT1&A>AN=)NTBEETCPUNRZRTADEBENSEE

WIZ7 7> DEIGREHET D ENHRET.

c INTDIRTALT 7> DEFICIEIY—HK— ROR—KIBY BEVEE, T
TEANFFTET, 77 EESICEBRICERLET,

- BUDEBDRIZ, T—TNAT7DEBIZFO2NBDEIELET,

.
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JFP1, JFP2: AT ANFIIIRI & —

ARBIZBFT—AOT7OY MNRLEDOEGRIC 70 NNZILIZRV AR
ENTVET, JFP1A > FILO 702 MNRILBERTH A > A4 RICERL TV
£9. #7232 OM-Connector2 A T2 &7 —7 OB T A EEICEY E

Fo T—AD S DEMHEEM-ConnectoriCZLAHK, ZDERIFPINERLET,

O rrRML—2a>

702 NYZIAZRO Z—QBR it B A ET A THETEE
9o http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 “or,

« TN SDEMTNEBRZAENBHEATVIEGREBERLET, KT
DEPM-Connector(Z 7> 3>)&SHL, ELWBICERL T,

s IoE1—2——R0 70> NYZILIAZRIZ—DAZBHEEE L TIFPICIE
ATghTVET,

JUSB1~2: USB 2.0# LR IRV X —

COOXY2—EERUSBADHE. HIAE. SMIIFUSB HDDX 7T R )L A X
T, MP37LAY—, 77UV &, EFLBRERY BHBOERCHELTVET,

F

>
B

VCCE> EGNDE I 9 #HE L TS EE Vo BRELZVEE, BBICEAXES
EREFTBNNBET
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JUSB3: USB 3.1 Gen1#LiR IR I & —

USB 3.1 Gen1/R— N EUSB 2.0F/NA AEBATEE T, F—RXBEREERFK
5CbitlsETEYR—NLET (BEH),

« VCCE> EGNDE 2 TEREL TS EE V. ERLEVEE, MESICEAKE
BERIFETENS BN ET.

« USB3.1Gen17/Y1 R&@EMAAIC, £FUSB3.1Gen1T—7NTF/N1 X%
USB 3.1 Gen1K— NIZE#HL F T,

JAUD1: 7O MNRLA—=F A ARV B —
TOYMRLA—FAACYAY A EEATHET—AOTOY RARLASD
A—F A AHNNTRICEY ET. EVRIGAZFIL0TOY MARLERTY
A2HA RICERLTOET,
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JTPM1: TPMEZ 2 =)L I 8 —

ZM%Y R —ETPM (Trusted Platform Module) Z 34 L £ 9. FICDLW T
TPMEFIUFATTY RR—LIXZATIILESRBLTTEV,

JBAT1: 7 U FCMOSZ ¥ )\

AHBICIFBIOSHBRERRERETHHENDBEMNTCMOSXEY ZHEBLTHY .
BEITIREZVEUNSEHERBTZ L THERERIBELTVET, ZOCMOS
XEVICEZSNEFNARABRICK>T, OSEREICRBE D EANTRICKE
WET, SATLAREZIVTLEVBERIOD v NERLTSEEL,

1 EE 1[0
F—5ERE  F-REIUT

VAN - =

SRTFLNAZOBIZ, DS /)NEZI—KNTBZETCMOSRAMEZ T L
Fd, TSI+ /NEHEET, ZRXTAEBIEFEOCMOSD O U FIFHEXI1E S
TLEEV, Y —R—ROBEPKLBELRS R SBY ET

F

B
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PCI_E1~3: PCleftiRAO Y b
PCleAD Y NEPCled > & —7 T—AIEN— KEHK—RLET.

PCle 3.0 x16 A0 Y ~

PCle 2.0 x1AOY b

IR — RO 7 BN OB RTADEREEE L, BTERT ST
EHRV TS LSV, HRA—RONZ2 TN ESHL, Z+>/V, X4 Y F, BIOS
BERBEN—RVITFRE, Y7RNVITFREELZTEFTLTSLES L,
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BIOSDORE

BELCEATLAORERDOLEDIC, F7AIILNRESTBEOMHEERHLET,

UTICRYET2HEE, BIOSEY NP Y 77OV LERE L CREEEEYSE

ICEELTLEE W,

B JATFLAORBEBRICEEICIZ—XY E—IARREN, SETUPERITTH LS
ICERENIBE,

n WEEENAAIAXTREHIC. F7HIILINEEEEETRHE.

/\ 852

« BIOSDREEZELL#. SATLANTREICEDBEICE. F7AILRNRE
EO0—KRLT, REORTAMBEEZEMREEEL FY. "Restore Defaults"%
EIRL, BIOSOREEEIZ<Enter>F—&#HL TF7 4 NREEO—RKL T
&0,

BIOSDREZE < A5 % VEE, HEEEZATLADEEE TIESEBIOSHDER

L ABDEEZEEBETDEHIC, TF7ANNREEZZEL BV EEBEHDL
7,

BIOStY N7 Y 7EHEOREE

BREB/ATDE/N— RV ITOMELAIEEY) . POST(Power On Self Test)HE EH
FENET, UTOXYE—IHFRRENTVWHHIC, <DEL>F—%#H L TBIOSt
Y RTYy7TEEREFFEHLET,

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(<DEL>*—%##H L TBIOStY N7 Y VEEZFTFHL T, ki
<F11>F—ZHLT/—NEEEZFTHT. )

<DEL>EHIHICCOXY ED—ABEATLE2 188, BREV 2 1LAY
THSBURATEH, <RESET>28/IHN LT, YATLEBREL T &

W, <Ctrl>, <Alt>&<Delete>ZRBFICHL TEBEHTEET,

MSIEE 5CBIOStY N7 Y JEEERRTHLHD2DOFHEERELET, “MSI
Fast Boot’ 1—F 1 JF 4 EE T “GO2BIOS" 27 &7 U v U ¥B A, XY —R—K
ERED'GO2BIOS' KRR/ (AT av)alg T, BREZOPCREICBIOS
Y N7YTEANRRENET,

I71Si FASTBOOT

FASTBOOT @™ or

“MSI Fast Boot’ 1—5 4 U5 4
G0Z51I6'S "’GO2BIOS KAV &I UY H
LET,

BIOStY N7y 7EEERTTBEHIC, 54 L ® “MSI Fast Boot’ I1—F 1 T
TEARAN=NLTSEZ ),
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BE
BIOSKE A= :#, LFOBEF&REhET,

BEETZ&—

SAT A
HH

T—RFN

1 2B EIE
FIN—

Virtual OC
GENIERZ >
SETTINGS . OC PROFILE

(UL BIOSX — 1
MONITOR 5

BOARD
M-FLASH EXPLORER

XZ1—FARTLA

OCXZ1—

SETTINGS

M-FLASH

c BRBEI—Y—LUMCPCEFBTA—/N\—VOY TR LEEBOLELA,

s F=/N—00OY Ik BHEIGREBRIADIRNAER) EFEFTOTIFESLEE
Vo THEEICIRETDE, RAZEMDICESE, FLBF/N\—RIVITERETDRE
BErHET,

o I—Y—HAF—/N—o0Ov JIZBEL TV EVEE, OC Genie TEIE KX A—/V—
IOV 0TS EeHEOLET

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

CPUEXE, RingDERBERRLET. HAMYEARTT,
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» CPU Ratio [Auto]

CPUEEZREL, CPUVOY VOEEZZELET, 7OLYHHFCOREEY
R—RTREEICOKCOEBEERFRRENET,

» Adjusted CPU Frequency

ZELUCPURRBERRLET, RARWEATT,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
CPURZRENEHFEE—REZBIRLET,

[Fixed Mode] CPUEXRZEELET,

[Dynamic Mode] CPUM &I &V CPUSRABNICEEENET,

> EIST [Enabled]
Enhanced Intel® SpeedStep7 7 / A2 # B EMIZ L F T, "Adjust CPU Ratio"
EAu0]CRETHE, COEBFEMICEYET,

[Enabled] EISTEEMIC TR, CPUBEL AT ARMEBNICEEL =
T, ThEPHEDERE THRREERD TEET.
[Disabled] EISTEEMIZLET,

> Intel Turbo Boost [Enabled]
AVTFNB—RT—ARNEEHHBEHICLET, CPUNFCORERZYR—NT 25
BLOXZNDEERRRENET,

[Enabled] SATLNR BV HEZERTZHEE. CPUNLEREETHE
MICCPUN I OY V&2 LREEET,
[Disabled] COBEEBMCLET,

» Legacy Tweaking [Disabled]

3DMark 1B EDLHY —ARUFI—F 2 IFTUTr—2a>oMeza s
HIZ, COBEBEEMABMIILET,

[Enabled] 3DMark 01 DHAEZB LT B LEHIC, COBEEZEMILET,
[Disabled] COWEEBMIZLET,

> Ring Ratio [Auto]

RingDELEEZRELE T, AMEOBEFEEL ZCPUILK > TREEhET,

» Adjusted Ring Frequency

ZELERINgDARBERRTLET, RAMUEATT,

» GT Ratio [Auto]

BMELIEIZST7AY VADERERELE T, BMECHRGKEL ZCPUICK 2
TREENET,

» Adjusted GT Frequency
EBELEBREDTIZ 74V VADARKERRLET, HiaBMUEATY,

F

B
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» DRAM Reference Clock [Auto]

DRAMEXIOY VRELETT, BMEOEHEIIERB L ZCPUICK > TREZ
E3

CPUNCOREEHR—RNTRBELNXINBEARRTENET,

» DRAM Frequency [Auto]
DRAMERHBZEREL£T. A—N—V0OY IV LLBBEIRIEEThFLEANTS
ERSEEV,

» Adjusted DRAM Frequency

ZELZDRAMBARBZRRLET, RARWUERATY,

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile)lg XEVUEZ 1 —)ILIC&DF—N—2OY IF0/
02T, XMP.FY/OPEHYR—NFTRXEVETZ 1A EBENLBELC
&, COBEBAFATEET,

[Disabled] COMBEEEMICLET,

[Profile 1] EBEUEXMPAEYEY 1—LOTO7 A —AA—/S—50Y
OREEEALET.

[Profile 2] EELEXMPAEYEY 12— L0707 1 —2A—/N—o0Y
IREEEALET.

» DRAM Timing Mode [Auto]
XEVRAZIVIDE—REBRLET,

[Auto] EE&ELIZXEUED 1—)LOSPD (Serial Presence Detect)lZ &1
EDRAMZ A SV U ABTREENET,

[Link] FRTOXEYF ¥V RILOESHICDRAME A 22T & FEH T
ELET,

[UnLink] TNTROXEUF Y RILOEHIZDRAMRA IV T ZFEHT
RELET,

» Advanced DRAM Configuration

<Enter>F—&#{F &, YT X Z1—HFKRFENET, “DRAM Timing Mode”(C &
[Link]® % WE[Unlink]ICRET D E, SOV TXZ1—AEHICAYET, I—H—
AXEUDEF I UVRLOEHICXAETVRAIVIERETHENTEET, X
EUBSIVIREBELLEE, YATLANTRELESHDVIEHTEE VRN
AHBYVET, TOBEICE. CMOSTF—2EIUTL, F7FILMREILRLTL
EEW, (JUTCMOST + U /\IRE> OfiZSE L, U1 THEBIOSOREEET
F7ALMREEO—RLTLEZL, )

> DRAM Training Configuration
<Enter>F—ZH{TE, YT XA Z1—-HFRFENET, DRAMDZThZEhONL—Z
VOREERMLNEDILET, XEVRAIVIREELLEE, YATLNITRR
EBLBZ2HZVIBBTERVRNANHYET, TOHEICE. CMOST—2%EY
UPL, F7FLRRELCRLTLKEE VY, (VUFCMOST ¥ U NIRA> OEi%ES
BL. THICBIOSHOREEEICT 7 AL MREZO—RLTLKEEL, )
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» Memory Fast Boot [Auto]
BERICRTENZXAEVICHBLENL—Z2I7ORALC2VTEMA EHIC
LET,

[Auto] BIOSIZK V) HEIMICREZITVE T,

[Enabled] DERBECRTLENL—ZJ707O0EAE2RBLES. T
DEBIBEOREBFICNL—ZTULELBDED., DATLD
EEREARE<EYET,

[Disabled] SEOREBFICXEY N —Z2ITOLANBERENET,

» DRAM Voltage [Auto]

DRAMOBIEEEZREL£T, "Auto’lCRET S &, BIOSHHEBNICEEEZRE
LET, I-Y—HFFHTRETDEELHRFET,

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

CPURLEEXEVERBRULLBE, 7T—NRIEBEXYE—J2HNT2OATA
EEMWHEBICLET,

[Enabled] SATFLN T —RPICBEXYE—JERKL, HLLWF/NAAK
BOF7 A NEEZO—RLET,
[Disabled] COBEEEEMICL, REDBIOSREEZRIBLET,

» CPU Specifications
<Enter>F—&H{FE, YT AZI-—HFRFENET, $TXZ1—-CHEEL L
CPUNEREZEHWRRALET, [F4ZHTE, VOTEZOBERXAZ1—%2T70+
ATEERT, HHBMIEATT,
» CPU Technology Support
<Enter>F—ZHTE, YTXZI—HFRRENET, FBENECPUNHYR—
KN¥270/O2%RLET, BV EATT,
» MEMORY-Z
<Enter>F—&|TE, YTAXAZ1—HFRFENET, YT X1 —CRHREBLLX
EUDRERRA IV ELIRRLET, [FHEHTE, WOTEORBEAZ2
—ETORATEET,
» DIMMX Memory SPD
<Enter>F¥—2#{TE, YT XZ1—HFERRENET, BB ENEXTUOHER
ERLET, ik BRUEATT,
> CPU Features
<Enter>F—%&#HFE, YT X Z1—HFRFENET,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]
NAN=ALY T4 THEEICHISL CPUEBELVDIHFE, 1 DOCPUOT
Z2O0REMBCPUITEL TRBE L, WINBHEEFTHD N TE

T, BEAEDHE, NAN—ALYFA VI BEZEMICTBETIR Il
TLAOREEREEALETERT, ¥
[Enable] NN=ALYFAVITO /OTERMILET, m
[Disabled] AT LAHTHEZ Y R—KLEVWEE, COTATLERE

WMLET,
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> Active Processor Cores [All]
TOT47 70y AT7OHRERBRLETS.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
HLRCPUIDEZ BN E - F|/MICLET,

[Enabled] HROCPUIDETZ N7 O1Y Y& HR—KULEVLETO
OSICk7—hOBBEERERT S /-%IC. BIOSACPUIDA S
EERARLLET,

[Disabled] EBROBANCPUDALEZFERALET,

» Execute Disable Bit [Enabled]

AEEEEEMCTRHET, TNV ITFA-N—TJO—RE, LHENDES

EROLTRANSYATLEZRETHENTEET, VOTEIOMEEER

HRBOEBBHLET,

[Enabled] NO-ExecutionfREZBMICL T, BEEOREEDT—LEZRHE
E3

[Disabled] COBEEEBMICLETS,

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

AVTFIRERT I /O OEMA|BICLET.

[Enabled] REMATV /OPZBHICLT, 7Y KT A—LNFBID
PEAXDICIILFOOSEBHELET, COZATLREE
AEINLFOIATLELTHELET,

[Disabled] COBEEEEDICLET,

» Hardware Prefetcher [Enabled]
N=RIIFTITIYF¥— (MLCANU—X) ZEMNEHICLET.

[Enabled] CPUMEZBREDREICARTZLHIC. N\—RIITTV
TIVFY—HAXEUASL2FY Y ICHABHICT—RE
ERE LRI ET,

[Disabled] N=RITF7VI7IVFr—2EPLET,

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
CPUN\—RDIF7)7IYF+— (MLC Spatial prefetcher) & & 5h A R
LET,

[Enabled] FrYII10EEREERDIL, BEOTIUT—>320
HEZESORECABIZLDIC, BEFrYSI 15042
OTVT7ITYFEAHICLET,

[Disabled] BRLEFYYIISAODHBMCLET,

» CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)# 7/R— N 2 5 A £

MILET, CPUNBHEEZ Y R—NDIBAICIE. COBEBNRRENET,

[Enabled] A FIAESHR—NEBMICLET,

[Disabled] A>T ILAESHR— N EEMICLET .
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> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
CPUDNBREMILETZEDHIC, 1 VTILBSEEET-2—#EEZE M B
ICLET,

[Enabled] CPUNBRESEEL OSBRI, CPUIF/OY VRES
wELET.
[Disabled] COMEEEBEMICLET,

»> Intel C-State [Auto]
C-statelFACPIIZ L W EHZE N 7O Y HEHEETY /OPTY,

[Auto] BIOSIZ& V) BBIMICREZITVET,

[Enabled] SPATLDOT A RIVREZBRAL, RRICISUTCPUNE S
HEERBLET.

[Disabled] COHEEEBBHICLET,

» C1E Support [Disabled]
HaltREEICEEBO D= H (CCIEMEEZ B MAEBMICL FT, "Intel C-State”H'E
WxBE, COEBFRTENET,

[Enabled] HaltREEICE B O D= ICCIEHEEZBMICL T, CPUNA
RBEBEEZTET,
[Disabled] COBEEERMICLET,

» Package C State limit [Auto]
SATLNTARICEEENDEHIC, CPU C-stateE— RZEZRERL F
Yo “Intel C-State’ M A BHE. COEBNRRENET,

[Auto] BIOSIZ & V) ABIMICREZITVET,
[CO~CT7s] EATF—NIHEEHOMKVIEIC, C7s, C7, C6, C3, C2
. CoEYET,

> LakeTiny Feature [Disabled]
iRSTTSSDD/N7 # =XV AR BHE BB T B -HIZ, Intel Lake TinyT o ./
OSEBMHEMCLET. CPUFCOREEYR—KNTBHEE, ThiTntel
CState’ M BEMDHBEIC. COBEBNRRENET,

[Enabled] AL FIY VI0BEABTEONT A —I >V A%ELE
H. SSDOEEEMELET.
[Disabled] COBEEEBBICLET,

SER: “Intel Turbo Boost ‘A EXMICEB &, UTOEANRRENET,

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]

B—RT—ARNE— R REEEBHROTOPELFIREZBELET.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

"Long duration power Limit(W)" D 728 12, EH4IREFEEERAZELET,

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
2—RT—ZANE—RICECPUD LB ICERHOTOPELHIREAELET,
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> CPU Current limit (A) [Auto]
2—RT—ANE—RTO CPUNDRADERAFIREZELET., ERIEED
HIREZBAD L, CPUNEBINICO7ARME T CEREBALET.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
B—RT—ARNE—RBICTITATEB2TVWAHATHRI EOCPURRER
ETEET, AEEYR—NOTORY YHFEBENLBECR. Chso
TATLNRRENET,
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